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Nota
Antes de utilizar esta informaciéon y el producto al que sirve de complemento, lea la informacién contenida en la seccién
[“Avisos de seguridad” en la pagina v|["Avisos” en la pagina 69} el manual IBM Systems Safety Notices, G229-9054, y la
publicacion IBM Environmental Notices and User Guide, Z125-5823.

Esta edicién se aplica a los servidores IBM Power Systems que contienen el procesador POWER? asi como a todos
los modelos asociados.

© Copyright IBM Corporation 2010, 2013.
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Avisos de seguridad

A lo largo de toda esta guia encontrard diferentes avisos de seguridad:

* Los avisos de PELIGRO llaman la atencién sobre situaciones que pueden ser extremadamente
peligrosas o incluso letales.

* Los avisos de PRECAUCION llaman la atenci6n sobre situaciones que pueden resultar peligrosas
debido a alguna circunstancia determinada.

* Los avisos de Atencién indican la posibilidad de que se produzcan dafios en un programa, en un
dispositivo, en el sistema o en los datos.

Informaciéon de medidas de seguridad para comercio internacional

Varios paises exigen que la informacién de medidas de seguridad contenida en las publicaciones de los
productos se presente en el correspondiente idioma nacional. Si su pais asi lo exige, encontrara
documentacién de informaciéon de medidas de seguridad en el paquete de publicaciones (como en la
documentacién impresa, en el DVD o como parte del producto) suministrado con el producto. La
documentacién contiene la informacién de seguridad en el idioma nacional con referencias al idioma
inglés de EE.UU. Antes de utilizar una publicacién en inglés de EE.UU. para instalar, operar o reparar
este producto, primero debe familiarizarse con la informacién de medidas de seguridad descrita en la
documentacién. También debe consultar la documentacién cuando no entienda con claridad la
informacién de seguridad expuesta en las publicaciones en inglés de EE.UU.

Puede obtener copias adicionales de la documentacién de informacién de seguridad llamando a la linea
directa de IBM al 1-800-300-8751.

Informacién sobre medidas de seguridad en aleman

Das Produkt ist nicht fiir den Einsatz an Bildschirmarbeitspldtzen im Sinne § 2 der
Bildschirmarbeitsverordnung geeignet.

Informacién sobre medidas de seguridad para laser

Los servidores de IBM® pueden utilizar tarjetas de E/S o funciones que se basen en fibra éptica y utilicen
laser o LED.

Conformidad del laser

Los servidores de IBM se pueden instalar dentro o fuera de un bastidor de equipo de tecnologias de la
informacién.

© Copyright IBM Corp. 2010, 2013 v



PELIGRO

Cuando trabaje en el sistema o alrededor de él, tome las siguientes medidas de precaucion:

El voltaje eléctrico y la corriente de los cables de alimentacién, del teléfono y de comunicaciones
son peligrosos. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica:

Utilice solo el cable de alimentacién proporcionado por IBM para suministrar energia eléctrica a
esta unidad. No utilice el cable de alimentacién proporcionado por IBM para ningtn otro
producto.

No abra ningiin conjunto de fuente de alimentacion ni realice tareas de reparacion en él.
Durante una tormenta con aparato eléctrico, no conecte ni desconecte cables, ni realice tareas de
instalacién, mantenimiento o reconfiguraciéon de este producto.

Este producto puede estar equipado con miiltiples cables de alimentacién. Para evitar todo voltaje
peligroso, desconecte todos los cables de alimentacién.

Conecte todos los cables de alimentacién a una toma de corriente eléctrica debidamente cableada
y con toma de tierra. Asegtirese de que la toma de corriente eléctrica suministra el voltaje y la
rotacién de fases que figuran en la placa de caracteristicas del sistema.

Conecte cualquier equipo que se conectara a este producto a tomas de corriente eléctrica
debidamente cableadas.

Cuando sea posible, utilice solo una mano para conectar o desconectar los cables de sefal.

No encienda nunca un equipo cuando haya indicios de fuego, agua o dafio estructural.
Desconecte los cables de alimentacién, los sistemas de telecomunicaciones, las redes y los
moédems conectados antes de abrir las cubiertas de un dispositivo, a menos que se le indique lo
contrario en los procedimientos de instalacion y configuracién.

Conecte y desconecte los cables tal como se indica en los siguientes procedimientos cuando
instale, mueva o abra cubiertas en este producto o en los dispositivos conectados.

Para desconectar:

1. Apague todo (a menos que se le indique lo contrario).

2. Retire los cables de alimentacién de las tomas de corriente eléctrica.
3. Retire los cables de senal de los conectores.

4. Retire todos los cables de los dispositivos.

Para conectar:

Apague todo (a menos que se le indique lo contrario).

Conecte todos los cables a los dispositivos.

Conecte los cables de seiial a los conectores.

Conecte los cables de alimentacion a las tomas de corriente eléctrica.
. Encienda los dispositivos.

(D005)
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Tome las siguientes medidas de precaucién cuando trabaje en el sistema en bastidor de TI o
alrededor de él:

* Equipo pesado: si no se maneja con cuidado, pueden producirse lesiones personales o dafios en
el equipo.

* Baje siempre los pies niveladores en el bastidor.

* Instale siempre las piezas de sujecion estabilizadoras en el bastidor.

 Para evitar situaciones peligrosas debido a una distribucién desigual de la carga mecdnica, instale
siempre los dispositivos mas pesados en la parte inferior del bastidor. Los servidores y
dispositivos opcionales se deben instalar siempre empezando por la parte inferior del bastidor.

* Los dispositivos montados en el bastidor no se deben utilizar como estanterias ni como espacios
de trabajo. No coloque objetos encima de los dispositivos montados en el bastidor.

* En cada bastidor podria haber mas de un cable de alimentacién. No olvide desconectar todos los
cables de alimentacion del bastidor cuando se le indique que desconecte la energia eléctrica
mientras realiza tareas de servicio.

* Conecte todos los dispositivos instalados en un bastidor a los dispositivos de alimentacién
instalados en ese mismo bastidor. No conecte un cable de alimentacién de un dispositivo
instalado en un bastidor a un dispositivo de alimentacién instalado en un bastidor distinto.

* Una toma de corriente eléctrica que no esté cableada correctamente podria ocasionar un voltaje
peligroso en las partes metalicas del sistema o de los dispositivos que se conectan al sistema. Es
responsabilidad del cliente asegurarse de que la toma de corriente eléctrica esta debidamente
cableada y conectada a tierra para evitar una descarga eléctrica.

PRECAUCION

* No instale una unidad en un bastidor en el que las temperaturas ambientales internas vayan a
superar las temperaturas ambientales recomendadas por el fabricante para todos los dispositivos
montados en el bastidor.

* No instale una unidad en un bastidor en el que la circulacion del aire pueda verse
comprometida. Asegiirese de que no hay ningin obstiaculo que bloquee o reduzca la circulaciéon
del aire en cualquier parte lateral, frontal o posterior de una unidad que sirva para que el aire
circule a través de la unidad.

* Hay que prestar atencion a la conexidn del equipo con el circuito de suministro eléctrico, para
que la sobrecarga de los circuitos no comprometa el cableado del suministro eléctrico ni la
proteccién contra sobretension. Para proporcionar la correcta conexion de alimentacién a un
bastidor, consulte las etiquetas de valores nominales situadas en el equipo del bastidor para
determinar la demanda energética total del circuito eléctrico

* (Para cajones deslizantes). No retire ni instale cajones o dispositivos si las piezas de sujecién
estabilizadoras no estan sujetas al bastidor. No abra mas de un cajon a la vez. El bastidor se
puede desequilibrar si se abre mas de un cajon a la vez.

* (Para cajones fijos). Este es un cajon fijo que no se debe mover al realizar tareas de servicio, a
menos que asi lo especifique el fabricante. Si se intenta sacar el cajon de manera parcial o total,
se corre el riesgo de que el cajon se caiga al suelo o de que el bastidor se desestabilice.

(RO01)
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PRECAUCION:

Para mejorar la estabilidad del bastidor al cambiarlo de ubicacidn, conviene quitar los componentes
situados en las posiciones superiores del armario del bastidor. Siempre que vaya a cambiar la
ubicacion de un bastidor para colocarlo en otro lugar de la sala o del edificio, siga estas directrices
generales:

Reduzca el peso del bastidor quitando dispositivos, empezando por la parte superior del armario
del bastidor. Siempre que sea posible, restablezca la configuracion del bastidor para que sea igual a
como lo recibid. Si no conoce la configuracién original, debe tomar las siguientes medidas de
precaucion:

— Quite todos los dispositivos de la posicién 32 U y posiciones superiores.
— Asegitirese de que los dispositivos mas pesados estan instalados en la parte inferior del bastidor.

— No debe haber niveles U vacios entre los dispositivos instalados en el bastidor por debajo del
nivel 32 U.

Si el bastidor que se propone cambiar de lugar forma parte de una suite de bastidores, desenganche
el bastidor de la suite.

Inspeccione la ruta que piensa seguir para eliminar riesgos potenciales.

Verifique que la ruta elegida puede soportar el peso del bastidor cargado. En la documentacién que
viene con el bastidor encontrara el peso que tiene un bastidor cargado.

Verifique que todas las aberturas de las puertas sean como minimo de 760 x 230 mm (30 x 80
pulgadas).

Asegtirese de que todos los dispositivos, estanterias, cajones, puertas y cables estan bien sujetos.
Compruebe que los cuatro pies niveladores estan levantados hasta la posicion mas alta.

Verifique que no hay ninguna pieza de sujecion estabilizadora instalada en el bastidor durante el
movimiento.

No utilice una rampa inclinada de mas de 10 grados.

Cuando el armario del bastidor ya esté en la nueva ubicacién, siga estos pasos:
— Baje los cuatro pies niveladores.

— Instale las piezas de sujecién estabilizadoras en el bastidor.

— Si ha quitado dispositivos del bastidor, vuelva a ponerlos, desde la posicién mas baja a la mas
alta.

Si se necesita un cambio de ubicacién de gran distancia, restablezca la configuracién del bastidor
para que sea igual a como lo recibié. Empaquete el bastidor en el material original o un material
equivalente. Asimismo, baje los pies niveladores para que las ruedas giratorias no hagan contacto
con el palé, y atornille el bastidor al palé.

(R002)

(L001)

(L002)
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En EE.UU.,, todo laser tiene certificacién de estar en conformidad con los requisitos de DHHS 21 CFR
Subcapitulo ] para productos laser de clase 1. Fuera de EE.UU., el laser tiene certificacion de estar en
conformidad con IEC 60825 como producto laser de clase 1. En la etiqueta de cada pieza encontrara los
numeros de certificacién de laser y la informacion de aprobacion.

PRECAUCION:

Este producto puede contener uno o varios de estos dispositivos: unidad de CD-ROM, unidad de
DVD-ROM, unidad de DVD-RAM o médulo laser, que son productos laser de Clase 1. Tenga en
cuenta estas medidas de precaucién:

* No quite las cubiertas. Si se quitan las cubiertas del producto laser, existe el riesgo de exposicién a
radiacion laser peligrosa. Dentro del dispositivo no hay piezas que se puedan reparar.

* El uso de controles o ajustes o la realizacién de procedimientos distintos de los especificados aqui
podria provocar una exposicién a radiaciones peligrosas.

(C026)
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PRECAUCION:

Los entornos de proceso de datos pueden contener equipo cuyas transmisiones se realizan en enlaces
del sistema con médulos laser que funcionen a niveles de potencia superiores a los de Clase 1. Por
este motivo, no debe mirar nunca hacia el extremo de un cable de fibra éptica ni hacia un receptaculo
abierto. (C027)

PRECAUCION:
Este producto contiene un liser de Clase 1IM. No hay que mirar directamente con instrumentos
6pticos. (C028)

PRECAUCION:

Algunos productos laser contienen un diodo laser incorporado de Clase 3A o Clase 3B. Tenga en
cuenta la siguiente informacion: se produce radiacion laser cuando se abren. No fije la mirada en el
haz, no lo mire directamente con instrumentos épticos y evite la exposicion directa al haz. (C030)

PRECAUCION:
La bateria contiene litio. No debe quemar ni cargar la bateria para evitar la posibilidad de una
explosién.

No debe:

e __ Echarla al agua ni sumergirla en ella
e __ Calentarla a mas de 100°C (212°F)

* __ Repararla ni desmontarla

Solo debe cambiarla por una pieza autorizada por IBM. Para reciclar o desechar la bateria, debe seguir
las instrucciones de la normativa local vigente. En Estados Unidos, IBM tiene un proceso de recogida
de estas baterias. Para obtener informacion, llame al nimero 1-800-426-4333. En el momento de llamar,
tenga a mano el nimero de pieza IBM de la unidad de la bateria. (C003)

Informaciéon de alimentacion y cableado para NEBS (Network Equipment-Building
System) GR-1089-CORE

Los comentarios siguientes se aplican a los servidores de IBM que se han disefiado como compatibles con
NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE:

El equipo es adecuado para instalarlo en:
* Recursos de telecomunicaciones de red

* Ubicaciones donde se aplique el NEC (Cédigo eléctrico nacional)

Los puertos internos de este equipo son adecuados solamente para la conexién al cableado interno o
protegido. Los puertos internos de este equipo 70 deben conectarse metalicamente a las interfaces que se
conectan a la planta exterior o su cableado. Estas interfaces se han disefiado para su uso solo como
interfaces internas al edificio (puertos de tipo 2 o de tipo 4, tal como se describe en GR-1089-CORE) y
requieren el aislamiento del cableado de planta exterior al descubierto. La adicion de protectores
primarios no ofrece proteccion suficiente para conectar estas interfaces con material metélico a los cables
de la OSP.

Nota: todos los cables Ethernet deben estar recubiertos y tener toma de tierra en ambos extremos.

El sistema que se alimenta con CA no requiere el uso de un dispositivo de proteccién contra descargas
(SPD) externo.

El sistema que se alimenta con CC utiliza un disefio de retorno de CC aislado (DC-I). El terminal de
retorno de la bateria de CC no debe conectarse ni al chasis ni a la toma de tierra.



Planificacion para el mantenimiento de adicién y reparaciéon
de nodos en caliente CEC

Las operaciones de mantenimiento de adiciéon y reparacién de nodos en caliente del CEC mejora la
disponibilidad el sistema evitando cortes planificados del sistema.

Se puede afiadir y reparar hardware mientras el sistema esta encendido, pero segiin el modelo especifico,
todas las aplicaciones criticas se deberian desactivar temporalmente (detenerse o apagarse), o bien
moverse a otro sistema mediante Movilidad de particiones activas (Live Partition Mobility, LPM).
Ademas, el Agente de servicio electrénico (Electronic Service Agent, ESA) debe estar habilitado.

Para utilizar de forma eficaz el nodo en caliente CEC y el mantenimiento de reparaciéon de nodo en
caliente, existen tareas que deben ser realizadas por el cliente y otras tareas que deben ser realizadas por
un proveedor de servicios de IBM.

Novedades de Planificacion para el mantenimiento de adiciéon y
reparacion de nodos en caliente CEC

Conozca la informacién nueva o modificada de forma significativa del temario Planificacién para el
mantenimiento de adicién y reparaciéon de nodos en caliente CEC desde la actualizacién anterior.

Setiembre de 2013

Se han realizado las actualizaciones siguientes al contenido:

* Se ha afiadido el tema [“Niveles de firmware del sistema y de HMC del modelo 8412-EAD” en la|
-éina 26

Marzo de 2013

Se han realizado las actualizaciones siguientes en el contenido:

* Se ha anadido informacién para los servidores 9179-MHC (IBM Power 780) con una tarjeta de CPU de
cuatro sockets: [’Cableado flexible de los SMAP y FSP externos de cajon muiltiple de los modelos|
P117-MMB, 9117-MMC, 9117-MMD, 9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD” en la péagina 52}

* Se han afiadido nuevos niveles de firmware para los servidores 9119-FHB (IBM Power 795):
(e firmware del sistema y de HMC del modelo 9119-FHB” en la pagina 32|

* Se ha afiadido el tema [“Niveles de HMC y firmware del sistema de los modelos 9117-MMD vyj|
179-MHD” en la pagina 30|

Octubre de 2011

Se han realizado las actualizaciones siguientes al contenido:

* Se han anadido nuevos niveles de firmware para los servidores 9117-MMC (IBM Power 770) v
9179-MHC (IBM Power 780): [“Niveles de HMC y firmware del sistema de los modelos 9117-MMC y]|
9179-MHC” en la pégina 29|

Informacion de cliente para planificacion para operaciones de
mantenimiento de adicion y reparacion de nodos en caliente del CEC

La informacién de cliente detalla las tareas y la informacién relacionada en operaciones de
mantenimiento de adicién y reparacion de nodos en caliente de CEC para clientes.

© Copyright IBM Corp. 2010, 2013 1



Las tareas para adiciones y reparaciones en caliente del CEC pueden realizarse en IBM Power ESE
(8412-EAD), IBM Power 770 (9117-MMB, 9117-MMC y 9117-MMD), IBM Power 780 (9179-MHB,
9179-MHC y 9179-MHD) y IBM Power 795 (9119-FHB) que son gestionados por una consola HMC. Las
tareas para adiciones y reparaciones en caliente del CEC que estdn soportadas en un 9117-MMD de un
solo nodo o en un sistema 9179-MHD también se soportan en el sistema 8412-EAD.

Las tareas de adicion y reparacion en caliente del CIC proporcionan la posibilidad de realizar
mantenimiento (reparar, afladir o actualizar) en Unidades de sustituibles localmente (FRU) dentro de un
CEC mientras el sistema esta encendido. Aunque el sistema puede permanecer encendido, su rendimiento
y el de las particiones se podrian ver afectados. Por ejemplo, cuando se extrae fisicamente un nodo de
CEC del sistema para reparar una FRU, los recursos de procesador, memoria y E/S de dicho nodo ya no
estardn disponibles para las particiones. La repercusién en una configuracion especifica de sistema podria
variar seglin una serie de factores, como los recursos de memoria de repuesto, los recursos de procesador
de repuesto y la configuracion de redundancia de E/S (duplicaciéon o multivia de acceso).

Para obtener informacién adicional sobre las funciones de mantenimiento simultaneo de CEC en sistemas
Power 770, Power 780 y Power 795, consulte el libro blanco [BM® Power 770/780 and 795 Servers CEQ
[Hot Add & Repair Maintenance Technical Overview|

Programa de utilidad Preparacion para reparacion o actualizacion en
caliente

El programa de utilidad Preparacién para reparaciéon o actualizacion en caliente es una herramienta para
que el administrador del sistema identifique como afecta a los recursos del sistema la preparacion para
un operacién de reparacion, actualizacién, o reparaciéon de adaptador GX en caliente. Este programa de
utilidad proporciona una visién general de las condiciones de plataforma, E/S de particién y recursos de
memoria que deba liberar para la evacuacion de nodo. (Un nodo es un cajén de un sistema 8412-EAD,
9117-MMB, 9117-MMC, 9117-MMD, 9179-MHB, 9179-MHC o 9179-MHD. Un nodo es un libro de
procesador en un sistema 9119-FHB.)

Antes de iniciar el procedimiento de actualizacién o reparacién en caliente por el SSR, el administrador
del sistema debe liberar todos los recursos identificados por el programa de utilidad Preparacién para
reparacion o actualizacion en caliente.

El programa de utilidad de Preparacién para reparacién o actualizacién en caliente se ejecuta
automaticamente durante cada procedimiento de servicio que requiera la evacuacién en un nodo. Asi se
asegura que se tienen en cuenta todas las repercusiones posibles antes de la ejecucién del procedimiento
de reparacién o actualizacion.

No hay repercusion en los recursos del sistema existentes cuando se realiza una operacién de adicién de
nodo o adaptador GX en caliente, por lo que la ejecucién de esta utilidad no es necesaria para dichas
operaciones.

La Evacuacion de nodo es un proceso que necesario durante una reparacién de nodo en caliente o una
actualizacién de memoria. Durante el proceso de evacuacion de nodo, se utiliza el POWER Hypervisor
para completar las tareas siguientes:

e Mover el contenido de la memoria en el nodo de destino a la memoria en los otros nodos del sistema.

* Mover los programas que se ejecutan en procesadores dedicados asignados a las particiones, y los
programas que se ejecutan en procesadores asignados a la agrupacién de procesadores compartida,
desde el nodo de destino a otros nodos del sistema.

* Bloquear todas las ranuras de E/S conectadas al nodo de destino para evitar que las ranuras se utilicen
durante la reparacién o actualizacion.

Si el sistema estd gestionado por un Consola de gestion de hardware (HMC), utilice este procedimiento.


http://www.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?infotype=SA&subtype=WH&appname=STGE_PO_PO_USEN&htmlfid=POW03058USEN&attachment=POW03058USEN.PDF
http://www.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?infotype=SA&subtype=WH&appname=STGE_PO_PO_USEN&htmlfid=POW03058USEN&attachment=POW03058USEN.PDF

Para la preparacion para un procedimiento de reparacion o actualizacion en caliente, realice los pasos
siguientes:

1. En el panel de navegacion, seleccione Gestion de sistemas > Servidores.
2. En el panel de trabajo, seleccione el nombre de servidor en el que se realizaré el procedimiento.

3. En el area de tareas, seleccione Disponibilidad de servicio > Hardware > Preparar para
reparacion/actualizacién en caliente.

4. Seleccione el cédigo de ubicacion base que contiene la unidad sustituible localmente (FRU) a la que
dar servicio o la tarjeta de adaptador GX a sustituir, segtin se muestra en

|

@ Prepare For Hot Repair/Upgrade - Mozilla Firefox: IB... =Jokd
https://xxx.xxx.xxx.xxx/hmc/... ﬁ |

Prepare for Hot Repair or Upgrade

Prepare for Hot Repair or Upgrade provides a summary of
required actions to be performed in order to isolate a
particular hardware component as part of a service
procedure. Select the component by location code of the
system to be repaired as directed by an Authorized IBM
Service Representative.

‘Component list:

Select Component Description
9117-MMB*102222Z

----> Unit U78C0.001.RCH0297

---------- > U78C0.001.RCH0297-P1-C2 GX Adapter Card
---------- > U78C0.001.RCH0297-P1-C3 GX Adapter Card
----> Unit U78C0.001.RCH0295

—---—--—--> U78C0.001.RCH0295-P1-C2 GX Adapter Card
—------—-> U78C0.001.RCH0295-P1-C3 GX Adapter Card
----> Unit U78C0.001.RCH0233

~memmeee=-% U78C0.001.RCHO233-P1-C2 GX Adapter Card
-------—--> U78C0.001.RCH0233-P1-C3 GX Adapter Card
----> Unit U78C0.001.RCH0218

---mm--—--> U78C0.001.RCH0218-P1-C2 GX Adapter Card
---mm--—--> U78C0.001.RCH0218-P1-C3 GX Adapter Card

iCancall MNext

alisllellelielislislis] Cielleliellis

Figura 1. Seleccion de FRU dentro del programa de utilidad Preparacion para reparacion o actualizacion en caliente

5. Pulse Siguiente.
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6. Pulse Aceptar cuando se le pida continuar con el mandato de control de Power avanzado.
El programa de utilidad Preparacion para reparacion o actualizacion en caliente puede mostrar:
* Un mensaje que indica porqué una evacuaciéon de nodo del nodo seleccionado no esta permitida.

Una ventana que muestra una lista del conjunto de acciones que se deben realizar (antes de la

operacién de mantenimiento de adicion y reparacién de nodos en caliente del CEC) para que la
evacuacién de nodo sea correcta. Un ejemplo de esta ventana se muestra en|Figura 2

@ prepare For Hot Repair/Upgrade - Mozilla Firefox: IBM Edition =JoEd
- https:/fxxx.xxx.xxx. xxx/hmc/content?taskld=4&refresh=7%#

Prepare for Hot Repair or Upgrade

X,

Lr

Prepare for Hot Repair or Upgrade
System: 9117-MMB*10Z2ZZZZ
Component: U78C0.001.RCHO297

The following messages are required actions to be performed in order to isclate the particular hardware component as part of the
service procedure. Review the recommendations and perform the actions required until no error conditions remain. If all error
conditions cannot be resolved, the system must be powered off to perform the procedure.

Select 'Recheck’ to update the list of messages following the completion of recommended actions.

Select 'Export Data' to export a copy of all messages and log details.

Select a message link for additional details and information.

Total Error Conditions:&

Platform (3) | Partitions (5) | Memeory (1) = Processors (1)
Status Message 'Perform Action
WARNING Unit will be taken offline No action is reguired.
Release additional processor units by removing reserved
ERROR : S . processing units from shared processors pools,dynamically
remove processing units from active partitions, or power off
partition.
ERROR  Insufficient availsble memor Use DLPAR to free up additional memory or power off the
e starsa meman partition.
| | Total: O
[

cancel || Export Data | Recheck |11

Dane & @ 4

Figura 2. Ventana principal de la Preparacion para reparacion o actualizacion en caliente

La ventana Preparacién para reparacion o actualizacién en caliente muestra un resumen de las
condiciones que se deben corregir antes de iniciar el proceso de evacuacién de nodo. Utilice las
cuatro pestafias (Plataforma, Particiones, Memoria y Procesadores) para visualizar errores o avisos.
Se puede seleccionar un mensaje individual para visualizar detalles adicionales.

7. Se deben corregir todas las condiciones de error antes de la evacuacién del nodo seleccionado como
parte de la operacion de mantenimiento de adicién y reparacién de nodos en caliente del CEC. Las
condiciones de aviso podrian afectar al sistema o particiones, pero no evitarian que continuara la
reparacion o actualizacién en caliente.

Nota: El botén Siguiente de este programa de utilidad no estéd activo cuando dicho programa de
utilidad se lanza fuera de un procedimiento de servicio real segtin se describe aqui. Cuando un
proveedor de servicios de IBM inicia un procedimiento de servicio para reparar o actualizar el
sistema, el botén Siguiente esta activo.

8. Pulse Volver a comprobar para volver a evaluar la preparacién del sistema para la evacuacién de
nodo sin reiniciar el programa de utilidad.



9. Pulse Cancelar para salir del programa de utilidad Preparacion para reparacién o actualizacién en
caliente.

10. Cuando se han corregido todas las condiciones de error, un proveedor de servicios de IBM puede
continuar con el procedimiento de reparacién o actualizacion.

Cuando trabaje con los mensajes de error o aviso que se muestran en el programa de utilidad
Preparacién para reparacion o actualizacién en caliente, resuelva en primer lugar los mensajes de
plataforma y particion. Las repercusiones en la plataforma y particiones indicadas en estos mensajes,
podrian hacer que las particiones se apagaran por distintos motivos (por ejemplo, que la particion en el
nodo de destino utilice recursos de E/S). Trabajar con estos mensajes de aviso y error en este orden evita
la situacién en la que se eliminan recursos de memoria y procesador de las particiones que usan
operaciones DLPAR, sélo para descubrir que las particiones adicionales se deben apagar antes de la
evacuacién de nodo posterior.

Nota: Al apagar una particién se liberan recursos de procesador y memoria. Si hay que apagar una
particion, pulse Volver a comprobar para volver a evaluar los recursos de procesador y memoria.

Mensajes frecuentes para la Preparacidon para reparacion o actualizacion en
caliente

Algunas de las condiciones de error y avisos frecuentes que se muestran en el programa de utilidad
Preparacién para reparacién o actualizacién en caliente para la evacuacién de nodo se indican en
Para cada mensaje de aviso o error , este programa de utilidad muestra detalles adicionales para describir
la situacion. Se pueden visualizar pulsando en el mensaje.

Si una condicién de error no se puede resolver, la evacuacién de nodo n puede continuar. Péngase en
contacto con el proveedor de servicios autorizado para obtener ayuda o procedimientos con una
reparaciéon no simultdnea, que necesitara del apagado del sistema.

Tabla 1. Condiciones de error frecuentes y mensajes informativos

Tipo de Condicién de error frecuente |Descripcién

mensaje y mensaje informativo

Mensajes de |No hay suficientes Este mensaje indica que los nodos restantes no tienen procesadores
procesador | procesadores disponibles suficientes para dar soporte a las particiones logicas activas

simultdneas en el sistema. Utilice la pestafia Procesadores para
visualizar informacién sobre esta condicién de error y los recursos
de procesamiento que debe haber disponibles para continuar con la
evacuacion de nodo, segiin se muestra en [Figura 3 en la pagina 10}

Las unidades de procesamiento pueden estar disponibles de diversas
maneras, incluyendo quitar unidades de procesamiento de
agrupaciones de procesador compartido, quitando dindmicamente
unidades de procesamiento de particiones activas o apagando
particiones. Consulte [Eliminacién dindmica de recursos dell
[procesador usando la Consola de gestién de hardware]

Cuando finalice el procedimiento de servicio, los recursos de
procesamiento no se devuelven automdticamente a las particiones
l6gicas. Utilice las operaciones de Particionamiento l6gico dindmico
(DLPAR) para devolver los recursos de procesamiento a las
particiones logicas.
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Tabla 1. Condiciones de error frecuentes y mensajes informativos (continuacion)

Tipo de Condicién de error frecuente |Descripcién

mensaje y mensaje informativo

Mensaje de | No hay suficiente memoria Este mensaje indica que los nodos restantes no tienen memoria
memoria disponible suficiente para dar soporte a las particiones logicas activas

simultidneas en el sistema. Utilice la pestafita Memoria para visualizar
informacién sobre esta condicién de error y los recursos de memoria
que debe haber disponibles para continuar con la evacuacién de
nodo.

Se pueden desactivar particiones o se pueden usar DLPAR para
disminuir los recursos de memoria usados por particiones légicas
activas. Consulte [Eliminacién dindmica de memoria usando la|
|Consola de gestion de hardware]

Cuando finalice el procedimiento de servicio, los recursos de
memoria no se devuelven automaticamente a las particiones logicas.
Utilice operaciones de DLPAR para devolver los recursos de
memoria a las particiones logicas.

Mensajes de
plataforma

La unidad se podra fuera de
linea

Este mensaje es un mensaje de aviso que indica que una unidad del
sistema o unidad de expansién se desactivara durante el
procedimiento de servicio. Pulse en el texto del mensaje para ver
mas detalles sobre este mensaje de aviso, seglin se muestra en
[Figura 4 en la pagina 11}

Nota: No es necesario realizar accién alguna para este mensaje de
aviso. Los recursos que precisan de accién o atencioén por parte del
administrador del sistema, como adaptadores PCI que hay que
desconfigurar, se identificaran aparte en mensajes de aviso o error.




Tabla 1. Condiciones de error frecuentes y mensajes informativos (continuacion)

Tipo de Condicién de error frecuente |Descripcién

mensaje y mensaje informativo

Mensajes de |Recurso de E/S en uso Este mensaje indica que un recurso de E/S esta en uso por parte de
particién una particion légica IBM i activa que se vera afectada por el

procedimiento de evacuacién de nodo. Este mensaje incluye
informacién sobre lo que hay que hacer para corregir el error. Pulse
en el texto del mensaje para ver informacién sobre los recursos en
uso, segin se muestra en |Figura 5 en la pagina 12|

Para recursos IBM i que se estén utilizando, el sistema no permite la
evacuacion del nodo de sistema de destino a menos que se
desactiven todas las descripciones de configuraciéon que utilizan
recursos en el nodo de unidad del sistema de destino. Para obtener
mas informacién, consulte el mandato |Activar configuraciénl

Hay un recurso de disco Este mensaje de error indica que hay unidades de disco que estan
critico conectado siendo usadas por una particién IBM i activa que esta afectada por
la accién de servicio. Pulse en el texto del mensaje para ver detalles
sobre estas unidades de disco y particiones logicas afectadas, segtin
se muestra en [Figura 6 en la pdgina 13| Las particiones l6gicas de la
lista en la informacién detallada se deben desactivar para poder
continuar con la evacuacién de nodo.

Recurso de E/S en uso por la |Este mensaje indica que un recurso de E/S estd en uso por parte de
particién AIX una particion légica AIX activa que se vera afectada por el
procedimiento de evacuacién de nodo. Un ejemplo de esta mensaje
en la pestafia Particiéon se muestra en [Figura 7 en la pégina 14] La
HMC utiliza flujos de Supervisién y control de recursos (RMC) para
consultar la particiéon 16gica acerca de los recursos. RMC debe estar
activa en una particién légica para que estas consultas sean
correctas. Un error como respuesta a este mandato de consulta indica
que el recurso de E/S se debe desconfigurar antes de continuar con
la evacuaciéon de nodo. Pulse en el texto del mensaje para ver
informacién sobre los recursos en uso, segiin se muestra en

Para este mensaje, el nodo de destino no se puede evacuar a menos
que se desconfiguren los recursos. Esto se hace utilizando el
mandato rmdev. Si los dispositivos l6gicos que utilizan el nodo de
sistema no se pueden desconfigurar, la operacién se debe retrasar
hasta que se puedan desconfigurar o las particiones légicas
propietarias de los recursos se deberan apagar. Para obtener mas
informacién, consulte el mandato AIX [Eliminar dispositivo (rmdev)}
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  http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iseries/v5r4/topic/cl/vrycfg.htm
  http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iseries/v5r4/topic/cl/vrycfg.htm
http://publib16.boulder.ibm.com/doc_link/EN_US/a_doc_lib/cmds/aixcmds4/rmdev.htm

Tabla 1. Condiciones de error frecuentes y mensajes informativos (continuacion)

Tipo de
mensaje

Condicién de error frecuente
y mensaje informativo

Descripcion

Mensajes de
particién

Recurso de E/S en uso por la
particion Linux

Este mensaje indica que un recurso de E/S esta en uso por parte de
una particion légica Linux activa que se vera afectada por el
procedimiento de evacuacién de nodo. Un ejemplo de esta mensaje
en la pestafia Particiones se muestra en [Figura 9 en la pagina 16| La
HMC utiliza flujos de Supervisién y control de recursos (RMC) para
consultar la particién 16gica acerca de los recursos. RMC debe estar
activa en una particién légica para que estas consultas sean
correctas. Un error como respuesta a este mandato de consulta indica
que el recurso de E/S se debe desconfigurar antes de continuar con
la evacuaciéon de nodo. Pulse en el texto del mensaje para ver
informacién sobre los recursos en uso, segtin se muestra en

en la pagina 1

El programa de utilidad permite la evacuacién del nodo de destino
incluso si los recursos de dispositivo 16gico que usan recursos fisicos
en el nodo de destino permanecen configurados en una particion
légica de Linux. El procedimiento continda incluso si la particién
légica de Linux se pudiera ver afectada por la eliminacién de
recursos de la particiéon durante la accién de servicio. Esta politica
general de menos restricciones en recursos que pertenezcan las
particiones logicas de Linux durante el mantenimiento de adicién y
reparacion de nodos en caliente del CEC es coherente con las
directrices del sistema operativo Linux. No obstante, el
administrador del sistema debe evaluar el impacto en el entorno de
Linux de la pérdida de los recursos identificados por estos mensajes.
Los recursos identificados en esta ventana se pueden desconfigurar
si el administrador del sistema quiere hacerlo.

La conexién a la particién no
se puede establecer

Este mensaje de error indica que la conexién de la Supervisién y
control de recursos (RMC) a una de las particiones légicas no se ha
podido establecer. Pulse en el texto del mensaje para ver mas
detalles de este error. El procedimiento de mantenimiento simultaneo
no se puede terminar a menos que la conexién de RMC esté
funcionando o que la particién légica identificada en la informacién
de error detallada se apague. Puede verificar la conexién RMC entre
la particién y la HMC (Consola de gestiéon de hardware) usando el
procedimiento |Verificacién de conexiones de la RMC para la|
[particion mévil| Para obtener mas informacion sobre la configuracién
y uso de la RMC, consulte Qué son RMC y los gestores de recursos,
en la|Guia de administracion de RCST]

La conexién a la particion se
ha perdido

Este mensaje de error indica que la conexién de la RMC a una de las
particiones légicas se ha perdido. Pulse en el texto del mensaje para
ver mas detalles de este error. El procedimiento de mantenimiento
simultdneo no se puede terminar a menos que la conexién de RMC
esté funcionando o que la particién légica identificada en la
informacién de error detallada se apague. Puede verificar la
conexiéon RMC entre la particién y la Consola de gestion de
hardware (HMC) usando el procedimiento |Verificaci(’)n del
|conexiones de la RMC para la particiéon mévill Para obtener mas
informacién sobre la configuracién y uso de la RMC, consulte Qué
son RMC y los gestores de recursos, en la [Guia de administracion de|



http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/powersys/v3r1m5/index.jsp?topic=/iphc3/iphc3hmcpreprmc.htm
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/powersys/v3r1m5/index.jsp?topic=/iphc3/iphc3hmcpreprmc.htm
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/clresctr/vxrx/topic/com.ibm.cluster.rsct.v3r2.rsct100.doc/bl503_about.htm
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/powersys/v3r1m5/index.jsp?topic=/iphc3/iphc3hmcpreprmc.htm
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/powersys/v3r1m5/index.jsp?topic=/iphc3/iphc3hmcpreprmc.htm
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/clresctr/vxrx/index.jsp?topic=/com.ibm.cluster.rsct.doc/rsct_aix5l53/bl5adm1138.html
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/clresctr/vxrx/index.jsp?topic=/com.ibm.cluster.rsct.doc/rsct_aix5l53/bl5adm1138.html

Tabla 1. Condiciones de error frecuentes y mensajes informativos (continuacion)

Tipo de
mensaje

Condiciéon de error frecuente
y mensaje informativo

Descripcion

Mensajes de
particién

La particién no puede evacuar
el nodo

Este mensaje de error indica que una particién de IBM i no admite la
capacidad para la funcién de evacuacion de nodo. Pulse en el texto
del mensaje para ver el nombre de la particién que no tiene soporte
para la evacuacion de nodo. La particion se debe apagar o actualizar
para completar el procedimiento.

IBM i V5R4M5 y V6RIMO admiten el proceso de evacuacién de nodo
cuando estan instalados los siguientes PTF de habilitacién:

* V5R4MS5 - MF45678
* V6RIMO - MF45581

El cliente VIO se ve afectado

En un entorno virtualizado, una particiéon VIOS (Servidor de E/S
virtualizado) aloja los recursos de E/S para otras particiones del
sistema. Se proporcionan mensajes de error para los recursos de E/S
que se vean afectados por el procedimiento de servicio y que
pertenezcan a la particiéon VIOS. Ademads, el mensaje de aviso de
repercusién en el cliente VIOS indica que las particiones alojadas
también podrian verse afectadas. Pulse en el texto del mensaje para
visualizar los nombres de las particiones que se podrian ver
afectadas.
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@ prepare For Hot Repair/Upgrade - Mozilla Firefox: BM Edition =1

R =

Prepare for Hot Repair or Upgrade - zc3ae

Prepare for Hot Repair or Upgrade

System: 9117-MMB*102Z2Z77
Companent: U78C0.001.RCHO297

The following messages are required actions to be performed in order to isolate the particular hardware component as part of the
service procedure. Review the recommendations and perform the actions required until no error conditions remain. If all error conditions
cannot be resolved, the system must be powered off to perform the procedure.

Select 'Recheck’ to update the list of messages following the completion of recommended actions.
Select 'Export Data’ to export a copy of all messages and log details.
Select a message link for additional details and information.

Total Error Conditions: &

Platform (3) | Partitions (5) = Memery (1) | Processors (1)

The hot repair or upgrade procedure that is currently in progress cannot proceed because there are
insufficient available processors in the system. Release additional processor units by removing
reserved processing units from shared processors pools,dynamically remove processing units from
active partitions, or power off partition.A total of 2.00 additional processor units must be made
available. Examples of things that can be done to make processing units available are removing
reserved processing units from shared processor pools, dynamically removing processing units from
active partitions, and powering off partitions. Once the required number of processing units have been
made available, resume or restart the procedure.
Partition 1d |Allocated Minimum| Available
sys 1 _p4_linux node D(4) 6.0 1.0 5.0
aix Node C(3) 24.0 4.0  20.0
p1 i5 Node 4.0 1.0 3.0

Total: 0
| Cancel || Export Data || Recheck |m

Done @

Figura 3. La ficha Procesadores muestra la condicion de que no hay suficientes procesadores
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https:/Hocx.oocxox.xxx/hme/content ?taskld=4&refresh=7#

Prepare for Hot Repair or Upgrade

System: 9117-MMB*102Z2Z22Z

Component: U78C0.001.RCHOZ297

Additional Information:

This is an informational return code that identifies a CEC unit or
expansion unit which will be affected by the service procedure
beipg gerrormed. The location code of the unit that will be taken
offline is: U78C0.001.RCHO297

close

https:/Hxx.xxx.xxx.xxx/hme/content?taskld=4&refresh=7#

Figura 4. Detalles para el mensaje La unidad se va a poner fuera de linea

Planificacién para el mantenimiento de adicién y reparacion de nodos en caliente CEC 11



m https:/ixxx.xxx.xxx.xxx/hme/content ?taskld=5&refresh=13#

Ppa r Hot palr ar llp

System: 9117-MMB*10ZZ2Z2Z22Z

Component: UTSC0.001.RCHOZ 18

Additional Information:

There are IfO resources in the specified domain that are in use by the operating
. Resource name of the logical hardware resource that is imuse: CMNOG

Reporting partition name: sys_1_p1_i5_Node_A(1)

close

ooee 0000000000000 5%

Figura 5. Detalles para el mensaje Recurso de E/S en uso de IBM i
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m https:/ixxx.xxx.xxx.xxx/hme/content?taskld=5&refresh=13#

Ppa r Hot palr or llp

Systam: 9117-MMB*102227272
Component: UFEC0.001.RCHDZ1S
additional Information:

There are /0 resources in the specified power domain that attach disk units
critical ta normal partition operation. Powering off this domain will cause = disk
unit attention state in the partition, which may cause pa‘furrnance degradation
andyor complete hang conditions in the parl:ltlnn until the domain is activated.
When hot repair is performed on 3 power domain that contains critical disk
resources, maintenance acbions to resources in the domain must be imited to
repairjreplace with resources of the same type and model. Other actions such as
add, upgrade, remove, or move may cause a page fault that cannaot be satished,
n which case a partition IPL may be required to recover, Location code of
resource on which eritical disk resources are dependent: UFSC0.001.RCHO218
Reporting partition name: sys_1_p1_i5_Node_A(1)

close

S . 1

Figura 6. Detalles para el mensaje Recurso de disco critico conectado

Planificacién para el mantenimiento de adicién y reparacién de nodos en caliente CEC 13



@ Prepare For Hot Repair/Upgrade - Mozilla Firefox: 1BM Edition M= x|

https://xxx. xxx. xxx.xxx/hmelcontent Ptaskld=4&refresh=9# {:r |

Prepare for Hot Repair or Upgrade

Prepare for Hot Repair or Upgrade

System: 9117-MMB*1022227

Component: U78C0.001.RCHO297

The following messages are required actions to be performed in order to isolate the particular hardware component as part of the service
procedure, Review the recommendations and perform the actions required until no error conditions remain. If all error conditions cannot be
resolved, the system must be powered off to perform the procedure.,

Select 'Recheck’ to update the list of messages following the completion of recommended actions.

Select ‘Export Data' to export a copy of all messages and log details.

Select 3 massage link for additional details and information.

Total Error Conditions:5

Flatform (3) Memory (1) | Processors (1)

|Status | Message | Perform Action |

. .. Use the AIX rmdev command to unconfigure resource or power off
/ v AIX p S
|ERRDR /O resource in use by AIX partition the partition.

ERROR ) .. Use the AIX rmdev command to unconfigure resource or power off
the partition.

; .. Use the AIX rmdev command to unconfigure resource or power off
L/O resource in use by AIX partition o
ERROR. /O resource in use by ALX partition the partition.

| | Total: 0 |
Cancel | _Export Data || Recheck |[Ii0|

Done

(1112
@

Figura 7. La ficha Particiones muestra mensajes de error para los recursos de AlX
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1l https:/hoocoocxaaxaadhme/content ?taskld=4&refresh=9#

Prepare for Hot Repair or Upgrade

System:
Component: U78C0.001.RCHO297
Additional Information:

An 1/O resource location code "PHB 580" is in use by an AIX
partition sys_1_2(2) and will be affected by the procedure. The
operation to query PHE "PHB 380" has failed on partition 2*9117-
MMB*10ZZZZZ . The OS standard output is: operation: 4
(1:add,2:remove,4:query) drc_name: PHB 580 ..build_tree
.get_of_dev_tree all_PHB_slots: 0x2006e968 Invoking
query_phb() ..query_phb checking for PHB 580 in all=0x20062968
chosen slot=0x20077a08 name=PHB 580 index=0x20000244
Connactor type: 22 NOT FOUND drc-types for token: 0£18cf0 The
05 standard error is: 0931-029 The specified slot contains a
device or devices that are currently configured. Unconfigure the
following device or devices with the rmdev command and try
again. ent0 entl The RMC return code is 0. The OS return code is
1.

close

Figura 8. Detalles para el mensaje Recurso de E/S en uso por la particion AlX
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'@ Prepare For Hot Repair/Upgrade - Mozilla Firefox: IBM Edition =) <]
ntent?taskld=7&refresh=20# ‘]':]’ |
Prepare for Hot Repair or Upgrade

Prepare for Hot Repair or Upgrade
System: 9117-MMB*102Z22Z2Z
Component: U78C0.001.RCHD295

The following messages are required actions to be performed in order to isolate the particular hardware
component as part of the service procedure. Review the recommendations and perform the actions required
until no error conditions remain. If all error conditions cannot be resolved, the system must be powered off to
perform the procedure.

Select 'Recheck’ to update the list of messages following the completion of recommended actions.

Select 'Export Data' to export a copy of all messages and log details.

Select a message link for addiional details and information.

Total Error Conditions: 2

Platform (6) Memory (1) | Processors (1)
istztus Message Perform Action ]
WARNING I/O resource in use by Linux partition No action required or unconfigure the
. resource.

. : .. No action required or unconfigure the

1/0 resource in use by Linux partition

WARNING resource in inux partition resource.

Total: 0

Cancel | Export Data | Recheck | [0

Done é@

Figura 9. La ficha Particiones muestra mensajes de error para los recursos de Linux
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ntent?taskld=7&refresh=20#

Prepare for Hot Repair or Upgrade

System: 9117-MMB*1022227

Component: U78C0.001.RCHO295

Additional Information:

an 10 resource location code "PHE 708" is in use by
a Linux partition and will be affected by the
procedure. The operation to query PHB "PHB 708"
has failed on partition 4*9117-MMB=10ZZZZZ. The
0S8 standard output is: The OS standard error is:
ERBREEREEEE Ok 21 14:24:19 2010

gL 2222 The RMC return code i1s 0. The OS5
return code is 6.

close

Figura 10. Detalles para el mensaje Recurso de E/S en uso por la particion Linux

Listas de comprobacion de mantenimiento de adicion y reparacion de
nodos en caliente del CEC para modelos 8412-EAD, 9117-MMB,
9117-MMC, 9117-MMD, 9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD

Las listas de comprobacién de planificacion contienen una lista de tareas que deben completarse para que
pueda llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de adicién y reparaciéon de nodos en caliente del
CEC en sistemas IBM Power ESE (8412-EAD), IBM Power 770 (9117-MMB, 9117-MMC, and 9117-MMD)
and IBM Power 780 (9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD). También lista las tareas que estan asociadas a
cada tipo de operacién.

Para ver las directrices que se aplican a todas las operaciones de mantenimiento de adicién y reparacién
en caliente del CEC, consulte [“Requisitos previos para adiciones y reparaciones en caliente del CEC” en|
Estas directrices generales y la lista de comprobacién siguiente deben seguirse.
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Tabla 2. Listas de comprobacion de operaciones de mantenimiento de adicion y reparacion de nodos en caliente del
CEC 8412-EAD, 9117-MMC, 9117-MMD, 9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD

en caliente

que contiene el sistema para la instalacién de otro nodo bajo los
nodos existentes.

Operaciones Tareas de los modelos 8412-EAD, 9117-MMB, 9117-MMC, Responsabilidad
9117-MMD, 9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD
Adiciéon de nodo Asegtirese de que hay suficiente espacio disponible en el bastidor |Cliente

Adiciéon de nodo
en caliente

La adicién de un nodo aumenta los requisitos de alimentacién del
sistema. Si fuera necesario, los circuitos que proporcionan
alimentacién al sistema se deben actualizar para gestionar estos
requisitos adicionales de alimentacién. Esta actualizacion se debe
realizar antes de empezar la adicién de nodos en caliente.

Los requisitos de energia de nodos adicionales se detallan en el
capitulo 4, Especificaciones de servidor v el Capitulo 8,
Planificacién para Power en [Planificacién de sitio y hardwarel

Responsabilidad del cliente
para realizar las actividades
de planificacién de sitio
necesarias

Adicion,
actualizacion
(memoria) y
reparacién de
nodos en caliente,
adicién de
adaptador GX
simultdneo y
reparacién de
adaptador GX en
caliente

Si el sistema es gestionado por una HMC, verifique que el nivel
de HMC es igual o superior al nivel que se muestra enl”Nivelea
de firmware del sistema y de HMC del modelo 8412-EAD” en la|
pagina 26 [“Niveles de HMC vy firmware del sistema de lod
modelos 9117-MMB y 9179-MHB” en la pagina 27} |[“Niveles del
[HMC v firmware del sistema de los modelos 9117-MMC y|
9179-MHC” en la pagina 29|o[“Niveles de HMC vy firmware del
sistema de los modelos 9117-MMD y 9179-MHD” en la pégina 30

Verifique que el nivel de firmware del sistema es igual o superior
al que se muestra en [“Niveles de firmware del sistema y de HM{J
del modelo 8412-EAD” en la pagina 26}|“Niveles de HMC ¥
firmware del sistema de los modelos 9117-MMB y 9179-MHB” en|
la pagina 27, [‘Niveles de HMC y firmware del sistema de los|
imodelos 9117-MMC y 9179-MHC” en la pagina 29 o [“Niveles de|
[HMC y firmware del sistema de los modelos 9117-MMD |
9179-MHD” en la pagina 30}

Para obtener informacion sobre la determinacion de los niveles de
firmware usando la Consola de gestion de hardware (HMC),
consulte [Uso de la HMC para ver los niveles de firmware]

|existentes|

Para obtener informacién sobre la desconexién de una HMC de
un sistema gestionado, consulte [Eliminacién de datos de conexién|
de HMC

Cliente

El representante de servicio
debe verificar
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http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/powersys/v3r1m5/topic/ipha5/viewexistlevel_hmc.htm
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Tabla 2. Listas de comprobacion de operaciones de mantenimiento de adicion y reparacion de nodos en caliente del

CEC 8412-EAD, 9117-MMC, 9117-MMD, 9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD (continuacion)

Operaciones Tareas de los modelos 8412-EAD, 9117-MMB, 9117-MMC, Responsabilidad
9117-MMD, 9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD
Actualizacion PRECAUCION: El representante de servicio

(memoria) de
nodos en caliente,
adiciéon de nodos
en caliente,
reparacién de
nodos en caliente

Tenga en cuenta los siguiente con los cables del procesador de
servicios y multiproceso simétrico (SMP) en sistemas IBM Power
ESE, Power 770 y Power 780 al realizar una operacién de
mantenimiento de adicién y reparaciéon de nodos en caliente del
CEC:

* Compruebe que el cable del SMP (en la parte frontal del
sistema) y el cable del procesador de servicios (en la parte
trasera del sistema) estén colocados correctamente. Consulte
“Cableado flexible de los SMAP y FSP externos de cajon|
mdltiple de los modelos 9117-MMB, 9117-MMC, 9117-MMD)
9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD” en la péagina 52 No
empiece la operacioén de adicién o reparacién en caliente del
CEC en si la colocacion de los cables no es correcta. Si la
colocacién de los cables no es correcta, programe una parada
del sistema con el cliente para corregir el cableado y realizar la
operacion de adicién o reparacién en caliente del CEC con el
sistema apagado.

* No interfiera con los cables del SMP y del procesador de
servicios en nodos activos. Si se estd realizando una reparacion,
quite sélo los cables del nodo que se esta reparando (apagado)
a menos que las instrucciones del WCII o el procedimiento de
extraccion y sustitucion indiquen lo contrario.

debe verificar

Actualizacién
(memoria) de
nodos en caliente,
reparacion de
nodos en caliente
y reparacion del
adaptador GX en
caliente

Si s6lo hay una particién en ejecucion en el sistema, el sistema se
puede apagar si la particion se debe cerrar durante la operacion
de adicién o reparacion en caliente del CEC. Para verificar o
cambiar la configuracién que controla este comportamiento,
consulte Politica de apagado del sistema en [Encendido y apagado

Representante de servicio

Adicién,
actualizacion
(memoria) y
reparacion de
nodos en caliente,
adicion de
adaptador GX
simultdneo y
reparacién de
adaptador GX en
caliente

Compruebe que la redundancia del procesador de servicios esté
habilitada, salvo en un sistema con un tinico nodo.

Para habilitar la redundancia del procesador de servicios en el
sistema gestionado en una HMC, en el area de navegacion,
seleccione Disponibilidad de servicio > Migracién tras error de
FSP > Configuracién. El estado de migracion tras error se
muestra en el drea de contenido y puede estar habilitado o
inhabilitado.

Nota: El servidor se debe reiniciar para que la habilitacién de la
redundancia del procesador de servicios sea efectiva. Si es
necesario el reinicio, el nodo se puede anadir de forma no
simultdnea (con apagado).

Para obtener informacién sobre la redundancia en la HMC,
consulte [Migracién tras error del FSP|

Cliente

El representante de servicio

debe verificar
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Tabla 2. Listas de comprobacion de operaciones de mantenimiento de adicion y reparacion de nodos en caliente del

CEC 8412-EAD, 9117-MMC, 9117-MMD, 9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD (continuacion)

(memoria) y
reparacion de
nodos en caliente,
adicion de
adaptador GX
simultdneo y
reparacién de
adaptador GX en
caliente

la HMC antes de que llegue el representante de servicio, usando
la funcién de estado del procesador de servicios en la HMC. Para
obtener informacién sobre la prueba de las conexiones de red en
la HMC, consulte [Probar la conexién entre la HMC vy el sistema|

gestionado

Operaciones Tareas de los modelos 8412-EAD, 9117-MMB, 9117-MMC, Responsabilidad
9117-MMD, 9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD

Adicioén, Si el sistema esta gestionado por una HMC, compruebe las Cliente

actualizacién conexiones de red entre los procesadores de servicio del sistema y

El representante de servicio

debe verificar

Adicidn,
actualizacién
(memoria) y
reparacion de
nodos en caliente,
adicion de
adaptador GX
simultdneo y
reparacion de
adaptador GX en
caliente

Asegtirese de que el Electronic Service Agent (ESA) estd habilitado
para llamada al centro de servicio.

Para obtener informacion mds detallada sobre la funcién llamada
al centro de servicio en la HMC, consulte |Gestionar llamadas alf
|centro de servicio de sistemas|

Cliente

El representante de servicio

debe verificar

actualizaciéon de
nodos en caliente
(memoria)

Upgrade on Demand (CUoD) antes de la operaciéon, para que los
recursos de memoria estén disponibles justo después de la
operacion de adicion en caliente. Para obtener informacién sobre
los codigos de activacion de CUoD, consultelCédigos da
lactivacion de Capacity Upgrade on Demand (CUoD)|

Adicién de nodos | Para sistemas 9117-MMB y 9179-MHB, debe desactivar Cliente

en caliente, temporalmente el servidor antes de la operacién de nodo en

actualizacién caliente. Esto quiere decir que todas las aplicaciones criticas se

(memoria) de deben pausar o mover a otro servidor, mediante Live Partition

nodos en caliente, | Mobility (LPM) antes de empezar la operacién. Las aplicaciones

reparacion de que no son criticas se pueden dejar en ejecucién. Las particiones

nodos en caliente |se pueden dejar en ejecucién en el indicador de mandatos del

y reparacion del sistema operativo.

adaptador GX en

caliente Para sistemas 8412-EAD, 9117-MMC, 9117-MMD, 9179-MHC y
9179-MHD, debe desactivar temporalmente el servidor para poder
llevar a cabo la operacién de nodo en caliente. Esto quiere decir
que todas las aplicaciones criticas se deben pausar o mover a otro
servidor, mediante Live Partition Mobility (LPM) antes de
empezar la operacion. Las aplicaciones que no son criticas se
pueden dejar en ejecucién. Las particiones se pueden dejar en
ejecucion en el indicador de mandatos del sistema operativo.
Para obtener informacién adicional sobre un sistema gestionado
por una HMC, consulte Movilidad en el tema Gestién de
sistemas para particiones en|Administracién de la Consola de|
|gestion de hardware|

Adicién y Obtenga y aplique los cédigos de activacion de la Capacity Cliente
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Tabla 2. Listas de comprobacion de operaciones de mantenimiento de adicion y reparacion de nodos en caliente del
CEC 8412-EAD, 9117-MMC, 9117-MMD, 9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD (continuacion)

Operaciones Tareas de los modelos 8412-EAD, 9117-MMB, 9117-MMC, Responsabilidad
9117-MMD, 9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD

Adicién y Si el cliente quiere afiadir dindmicamente los recursos de memoria | Cliente

actualizacién de y procesadores a particiones activadas después de la adicién de

nodos en caliente |nodo en caliente, los perfiles que se usaron para activar las

(memoria) particiones deben tener los maximos de memoria establecidos en
los valores adecuados. Cuando la adicién de nodo en caliente
haya finalizado, los recursos de memoria y procesador se pueden
afadir a las particiones usando Particionamiento l6gico dinamico
(DLPAR). Para obtener informacién sobre DLPAR, consulte
[Particionamiento 16gico dindmicol

Actualizacién de | Compruebe que en el sistema hay mas de un nodo presente. La Cliente

nodos en caliente
(memoria)

actualizacién de nodos en caliente (memoria) no se puede hacer si
el sistema tiene un solo nodo.

El representante de servicio
debe verificar

Reparacién de
nodo en caliente,
reparacioén de
adaptador GX en
caliente y
actualizaciéon
(memoria) de
nodo en caliente

Ejecute el programa de utilidad Preparacion para reparacion o
actualizacién en caliente (PHRU) en la HMC para determinar si el
sistema esta preparado para una actualizaciéon (memoria) de nodo.
Para obtener mas informacion sobre el programa de utilidad,
consulte [Preparacién para reparacion o actualizacién en caliente|

[(PHRU)

Cliente

El representante de servicio
debe verificar

Adicién de nodos
en caliente y
adicién simultanea
de adaptador GX

El firmware del sistema obliga el orden de conexién del nodo y el
adaptador GX. Sélo la siguiente ranura del adaptador GX o
posicion del nodo en base al orden de conexién estd disponible.

Cliente

El representante de servicio
debe verificar

Adicién Asegtirese de que hay una reserva de ranura de adaptador GX Cliente
simultdnea del para cada adaptador GX que se afiade. Cada adaptador GX
adaptador GX instalado y la reserva de ranura de adaptador GX consume unos
128 MB de memoria. Se pueden reservar ranuras de adaptador
GX adicionales usando la interfaz de gestién avanzada del sistema
(ASMI). Las nuevas reservas de ranura de adaptador GX son
efectivas la préxima vez que se encienda el sistema.
Adicién El adaptador GX no se puede afadir a un nodo que ha sido Cliente

simultdnea del
adaptador GX

desconfigurado. El nodo se debe reparar y reconfigurar antes de
poder anadir otro adaptador GX. Para verificar que todos los
nodos del sistema estan configurados, consulte |Utilizar la ASM]

[para ver los recursos desconfigurados

El representante de servicio
debe verificar in situ'

Adiciéon de nodo
en caliente

Cuando se planifican varias adiciones en caliente que incluyen
adiciones de nodo y adaptador GX, los adaptadores GX deben
instalarse en el nodo antes de que se instale en el sistema.

Representante de servicio

Adiciéon de nodos
en caliente y
adicién simultanea
de adaptador GX

Para varias actualizaciones que incluyan adiciones de nodo o de
adaptadores GX, asi como adiciones de cajones de E/S, la adicién
del nodo o adaptador GX se debe completar en primer lugar. A
continuacioén, el cajon de E/S se puede agregar como una adiciéon
de cajon de E/S simultanea aparte.

Representante de servicio

Reparacién de
nodos en caliente
y reparacién de
adaptador GX en
caliente

Asegtrese de que las piezas de sustitucién son del mismo tipo
que las piezas que se estan quitando.

Representante de servicio
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Tabla 2. Listas de comprobacion de operaciones de mantenimiento de adicion y reparacion de nodos en caliente del
CEC 8412-EAD, 9117-MMC, 9117-MMD, 9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD (continuacion)

Operaciones Tareas de los modelos 8412-EAD, 9117-MMB, 9117-MMC, Responsabilidad
9117-MMD, 9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD

Reparacion de Sustituir sélo las piezas existentes. No debe afiadirse hardware Representante de servicio

nodos en caliente |nuevo durante una reparacion de nodo en caliente o una

y reparacién de reparacién de adaptador GX.

adaptador GX en

caliente

Reparaciéon de Asegtrese de que el hardware del nodo existente no se mueve Representante de servicio

nodos en caliente |durante la reparacién del nodo en caliente.

! El hardware del nodo puede fallar en cualquier momento. Cuando esto suceda, un nodo puede quedar
desconfigurado durante una IPL del sistema para aislar el fallo. El fallo y el suceso de desconfiguracién pueden
producirse después de que llegue una actualizacién de hardware al sitio del cliente y que el representante del
servicio se haya asignado. El representante de servicio debe preguntar al cliente si el sistema tiene algunas
reparaciones aplazadas pendientes.

Nota: La funcién de adiciéon de nodo en caliente afiade y habilita los adaptadores de E/S sé6lo en el nodo nuevo.

Listas de comprobacion para las operaciones de mantenimiento de
adicion y reparacion de nodos en caliente del CEC para el modelo
9119-FHB

Las listas de comprobacion de planificacion contienen una lista de tareas que se deben completar antes de
realizar las operaciones de mantenimiento de adicion y reparaciéon de nodos en caliente del CEC en el
sistema IBM Power 795 (9119-FHB). También lista las tareas que estdn asociadas a cada tipo de operacién.

Para ver las directrices que se aplican a todas las operaciones de mantenimiento de adicién y reparacién
en caliente del CEC, consulte ["Requisitos previos para adiciones y reparaciones en caliente del CEC” en|
a péagina 34| Estas directrices generales y la lista de comprobacién siguiente deben seguirse.

Tabla 3. Listas de comprobacion para las operaciones de mantenimiento de adicion y reparacion de nodos en
caliente del CEC para el modelo 9119-FHB

Operaciones Tareas del modelo 9119-FHB Responsabilidad

Adicion, El Engineering change announcement (ECA) 256 debe estar Cliente

actualizacion instalado en el sistema antes de empezar una operaciéon de )
(memoria) y mantenimiento de adicién y reparaciéon de nodos en caliente del | El representante de servicio
reparacién de CEC. Este ECA garantiza que los controladores del sistema estan | debe verificar

nodos en caliente |al nivel de EC de hardware minimo necesario (al menos) para
realizar una de estas operaciones en un modelo 9119-FHB.
Péngase en contacto con el proveedor de servicios autorizado
para obtener mas informacién sobre el ECA 256.
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Tabla 3. Listas de comprobacion para las operaciones de mantenimiento de adicion y reparacion de nodos en
caliente del CEC para el modelo 9119-FHB (continuacion)

Operaciones Tareas del modelo 9119-FHB Responsabilidad
Adicién, Si el sistema esta gestionado por una Hardware Management Cliente
actualizacion Console (HMC), compruebe que el nivel de la HMC es el mismo

(memoria) y
reparacion de
nodos en caliente,
adicién de
adaptador GX
simultdneo y
reparacion de
adaptador GX en
caliente

(o posterior) que el mostrado en [“Niveles de firmware del sistema|
|y de HMC del modelo 9119-FHB” en la pagina 32|

Compruebe que el nivel del firmware del sistema es el mismo o
posterior al nivel que se muestra en ['Niveles de firmware del|
lsistema y de HMC del modelo 9119-FHB” en la pagina 32

Para obtener informacién sobre la determinaciéon de los niveles de
firmware usando la Consola de gestion de hardware (HMC),
consulte [Uso de la HMC para ver los niveles de firmware|

ngistentesl

Para obtener informacién sobre la desconexion de una HMC de
un sistema gestionado, consulte [Eliminacién de datos de conexion|
de HMC|

El representante de servicio
debe verificar

Actualizacién
(memoria) de
nodos en caliente,
reparacién de
nodos en caliente
y reparacion del
adaptador GX en
caliente

Si el sistema tiene una o mas particiones ejecutando IBM i, PTF
MF52971 se debe descargar del sitio web

(http:/ /www-933.ibm.com/support/fixcentral) e instalarse.

Cliente

El representante de servicio
debe verificar

Adiciéon de nodo
en caliente,
actualizacién
(memoria) de
nodo en caliente y
adicién de
adaptador GX
simultanea

Todos los sucesos de hardware susceptibles de servicio se deben
reparar y cerrar antes de iniciar una operaciéon de adiciéon o
actualizacién en caliente. Asi se elimina la posibilidad de que un
error de hardware existente provoque que la operacién de adicién
en caliente falle. Los nodos existentes en el sistema deben estar en
estado funcional antes de una operacién de adicién de nodo en
caliente.

Representante de servicio

Reparacién de
nodos en caliente
y reparacién de
adaptador GX en
caliente

Antes de iniciar una operacién de reparacion en caliente hay que
reparar otros sucesos susceptibles de servicio de hardware en el
CEC. Asi se elimina la posibilidad de que otros errores interfieran
con la operacion de reparacion en caliente.

Representante de servicio

Actualizacién
(memoria) de
nodos en caliente,
reparacioén de
nodos en caliente
y reparacion del
adaptador GX en
caliente

* El administrador del sistema debe ejecutar el programa de
utilidad Preparacién para reparacion o actualizacién en caliente
(PHRU) para determinar los recursos de E/S, procesador y
memoria que hay que liberar.

* El administrador del sistema debe liberar todos los recursos
identificados por el programa de utilidad PHRU antes de
iniciar el procedimiento de actualizacién o reparacién en
caliente por parte del SSR.

Cliente

El representante de servicio
debe verificar

Actualizacion
(memoria) de
nodos en caliente,
reparacion de
nodos en caliente
y reparacion del
adaptador GX en
caliente

Si sélo hay una particién en ejecucion en el sistema, el sistema se
puede apagar si la particion se debe cerrar durante la operacién
de adicién o reparacién en caliente del CEC. Para verificar o
cambiar la configuracién que controla este comportamiento,
consulte Politica de apagado del sistema en Control de la

alimentacion del sistema utilizando la ASMI en

linterfaz de gestién avanzada del sistemal

Representante de servicio
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Tabla 3. Listas de comprobacion para las operaciones de mantenimiento de adicion y reparacion de nodos en
caliente del CEC para el modelo 9119-FHB (continuacion)

(memoria) y
reparacion de
nodos en caliente,
adicién de
adaptador GX
simultanea y
reparacion de
adaptador GX en
caliente

Para habilitar la redundancia del procesador de servicios en el
sistema gestionado en una HMC, en el drea de navegacion,
seleccione Disponibilidad de servicio > Migracién tras error de
FSP > Configuracién. El estado de migracion tras error se
muestra en el drea de contenido y puede estar habilitado o
inhabilitado.

Nota: El servidor se debe reiniciar para que la habilitacién de la
redundancia del procesador de servicios sea efectiva. Si es
necesario el reinicio, el nodo se puede afiadir de forma no
simultdnea (con apagado).

Para obtener informacién sobre la redundancia en la HMC,
consulte [Migracién tras error del FSP)|

Operaciones Tareas del modelo 9119-FHB Responsabilidad
Adicion, Compruebe que la redundancia del procesador de servicios estd | Cliente
actualizacién habilitada.

El representante de servicio
debe verificar

Adicion,
actualizacion
(memoria) y
reparacién de
nodos en caliente,
adicion de
adaptador GX
simultdnea y
reparacién de
adaptador GX en
caliente

Si el sistema esta gestionado por una HMC, compruebe las
conexiones de red entre los procesadores de servicio del sistema y
la HMC antes de que llegue el representante de servicio, usando
la funcién de estado del procesador de servicios en la HMC. Para
obtener informacién sobre la prueba de las conexiones de red en
la HMC, consulte [Probar la conexién entre la HMC y el sistemal

gestionado

Cliente

El representante de servicio
debe verificar

Adicidn,
actualizacién
(memoria) y
reparacion de
nodos en caliente,
adicion de
adaptador GX
simultdnea y
reparacion de
adaptador GX en
caliente

Asegtirese de que el Electronic Service Agent (ESA) estd habilitado
para llamada al centro de servicio.

Para obtener informaciéon més detallada sobre la funcién llamada
al centro de servicio en la HMC, consulte |Gestionar llamadas alf
|centro de servicio de sistemas|

Cliente

El representante de servicio
debe verificar

nodos en caliente
(memoria)

actualizacién de nodos en caliente (memoria) no se puede hacer si
el sistema tiene un solo nodo.

Adicién de nodos | Para sistemas 9119-FHB, debe desactivar temporalmente el Cliente
en caliente, servidor antes de las operaciones de nodo en caliente. Esto quiere
actualizacién decir que todas las aplicaciones criticas se deben pausar o mover
(memoria) de a otro servidor, mediante Live Partition Mobility (LPM) antes de

nodos en caliente, |empezar la operacién. Las aplicaciones que no son criticas se

reparacion de pueden dejar en ejecucién. Las particiones se pueden dejar en

nodos en caliente |ejecucién en el indicador de mandatos del sistema operativo.Para

y reparacién del obtener informacién adicional sobre un sistema gestionado por

adaptador GX en | una HMC, consulte Movilidad en el tema Gestion de sistemas

caliente para particiones en |[Administracion de la Consola de gestion de
Actualizacién de | Compruebe que en el sistema hay mas de un nodo presente. La Cliente

El representante de servicio
debe verificar
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Tabla 3. Listas de comprobacion para las operaciones de mantenimiento de adicion y reparacion de nodos en
caliente del CEC para el modelo 9119-FHB (continuacion)

Operaciones Tareas del modelo 9119-FHB Responsabilidad
Adicién y Obtenga y aplique los cédigos de activacion de la Capacity Cliente
actualizacion de Upgrade on Demand (CUoD) antes de la operacién, para que los
nodos en caliente |recursos de memoria estén disponibles justo después de la
(memoria) operacién de adicién en caliente. Para obtener informacién sobre
los cédigos de activacion de CUoD, consulte[Codigos dd
lactivacién de Capacity Upgrade on Demand (CUoD)|
Actualizacién de | Si el cliente quiere afadir dindmicamente los recursos de memoria | Cliente
nodos en caliente |y procesadores a particiones activadas después de la adicién de
(memoria) nodo en caliente, los perfiles que se usaron para activar las
particiones deben tener los maximos de memoria establecidos en
los valores adecuados. Cuando la adiciéon de nodo en caliente esté
completadas, los recursos de memoria y procesador se pueden
afadir a las particiones usando Particionamiento légico dindmico
(DLPAR). Para obtener informacion sobre DLPAR, consulte
[Particionamiento 16gico dindmicd
Actualizacién Caracteristicas y posibilidades sin soporte para reubicacién de Cliente
(memoria) de recursos, que es necesaria para una actualizacion (memoria) de
nodos en caliente, |nodo en caliente, una reparacién de nodo en caliente o una
reparacion de reparaciéon de adaptador GX:
nodos en caliente |+ gistemas en clister que utilizan la tecnologia RIO-SAN. Esta
y reparacion del tecnologia sélo la utilizan clientes de IBM i con sistemas en
adzflptador GXen claster que utilizan torres intercambiables y tecnologias
caliente OptiConnect virtuales.
* Sistemas en claster que utilizan la tecnologia InfiniBand. Esta
prestacion la suelen utilizar clientes de computacién de alto
rendimiento que empleen un conmutador InfiniBand.
* Los procesadores de E/S (IOP) usados por particiones de IBM i
no tienen soporte para la evacuaciéon de nodos. Las particiones
de IBM i que tengan un IOP asignado deben tener el IOP
apagado; si no, la particién debe estar apagada.
* Las paginas de memoria de 16 GB, también denominadas
péginas grandes, no tienen soporte para la reubicacién de
memoria. Las particiones con paginas de 16 GB se deben
apagar para permitir las operaciones de mantenimiento de
adicién y reparacién de nodos en caliente del CEC.
Adicién de nodos | El firmware del sistema aplica el orden de conexién del nodo y el |Cliente

en caliente y
adicion simultdnea
de adaptador GX

adaptador GX. Sélo la siguiente ranura del adaptador GX o
posicion del nodo en base al orden de conexién esta disponible.

El representante de servicio
debe verificar

Adicion
simultanea del
adaptador GX

Asegtirese de que hay una reserva de ranura de adaptador GX
para cada adaptador GX que se afiade. Cada adaptador GX
instalado y la reserva de ranura de adaptador GX consume unos
128 MB de memoria. Se pueden reservar ranuras de adaptador
GX adicionales usando la interfaz de gestién avanzada del sistema
(ASMI). Las nuevas reservas de ranura de adaptador GX son
efectivas la préxima vez que se encienda el sistema.

Cliente

Adicién de nodos
en caliente y
adicién simultanea
de adaptador GX

Cuando se planifican varias adiciones en caliente que incluyan
adiciones de nodo y adaptadores GX, los adaptador/es GX se

debe/n instalar en el nodo antes de empezar la instalacién del
nodo en el sistema.

Representante de servicio
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Tabla 3. Listas de comprobacion para las operaciones de mantenimiento de adicion y reparacion de nodos en
caliente del CEC para el modelo 9119-FHB (continuacion)

Operaciones Tareas del modelo 9119-FHB Responsabilidad

Adicién de nodos | Para varias actualizaciones que incluyan adiciones de nodo o de | Representante de servicio
en caliente y adaptadores GX, asi como adiciones de cajones de E/S, la adicién
adicién simultanea | del nodo o adaptador GX se debe completar en primer lugar. A
de adaptador GX | continuacion, el cajén de E/S se puede agregar como una adiciéon
de cajon de E/S simultanea aparte.

Adicién, En sistemas con una gran cantidad de memoria, hay que Cliente

actualizacién descargar e instalar el PTF 3.1.0.4 de Reliable Scalable Cluster

(memoria) y Technology (RSCT) desde el sitio web El representante de servicio
reparacién de (http:/ /www-933.ibm.com/support/fixcentral). debe verificar

nodos en caliente,
adicion de
adaptador GX
simultdneo y
reparacion de
adaptador GX en
caliente

Reparacién de Las reparaciones se deben realizar con el mismo tipo de unidad Representante de servicio
nodos en caliente |sustituible localmente (FRU).
y reparacién de
adaptador GX en
caliente

Reparaciéon de Las actualizaciones o degradaciones de hardware no estan Representante de servicio
nodos en caliente |admitidas durante una operacién de reparacion.
y reparacién de
adaptador GX en
caliente

Firmware del sistema y niveles de HMC en modelos 8412-EAD,
9117-MMB, 9117-MMC, 9117-MMD, 9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD

Obtenga informacion sobre el firmware de sistema y los niveles minimos de Consola de gestion de
hardware (HMC) para las operaciones de mantenimiento de adicién y reparacion de nodos en caliente del
CEC en sistemas IBM Power ESE (8412-EAD), IBM Power 770 (9117-MMB, 9117-MMC y 9117-MMD), and
IBM Power 780 (9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD).

Niveles de firmware del sistema y de HMC del modelo 8412-EAD

Esta informacién proporciona niveles de firmware minimos y recomendados y los niveles de Consola de
gestion de hardware (HMC) para las operaciones de mantenimiento de adicion y reparacion de nodos en
caliente del CEC en el sistema IBM Power ESE (8412-EAD).

Notas: En las tablas siguientes se utilizan los términos y abreviaturas siguientes.
1. FC es la abreviatura de Feature Code (c6digo de caracteristica).

2. Paquete es un paquete de cédigos de caracteristicas del mismo tipo.

3. CEC es el Central Electronics Complex (Complejo de electronica central).

26


http://www-933.ibm.com/support/fixcentral

Tabla 4. Niveles del firmware del sistema y de la HMC para la adicion de nodo en caliente, adicion o actualizacion
de memoria en caliente, adiciones de adaptador GX en caliente, y adicion y extraccion de cajones para el sistema

8412-EAD.

Funcién

Niveles minimos del firmware del
sistema y de HMC

Niveles recomendados del firmware
del sistema y de HMC

Adicién de nodo

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

AM760_068

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Adicién o actualizacion de nodo

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Adicién del adaptador GX

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MH01335)

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Adicién de unidad de expansion de
E/S de 19 pulgadas

Esta operaciéon se admite en todas las
unidades de expansiéon de E/S de 19
pulgadas

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Extraccion de cajon de E/S de 19
pulgadas

Admitida en todas las unidades de
expansion de E/S de 19 pulgadas

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Tabla 5. Firmware del sistema y HMC para reparaciones del sistema 8412-EAD

Funcion

Niveles minimos del firmware del
sistema y de HMC

Niveles recomendados del firmware
del sistema y de HMC

Reparacién de nodo en caliente

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Reparacién de adaptador GX en
caliente

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MH01335)

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Ventilador y fuente de alimentacién
del cajon de CEC de 19 pulgadas

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Reparacién del cajon de E/S de 19
pulgadas

Esta operacion se admite en todas las
unidades de expansion de E/S de 19
pulgadas

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Sustitucién del panel del operador
(control)

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Sustituciéon del adaptador PCI

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Niveles de HMC y firmware del sistema de los modelos 9117-MMB y 9179-MHB
Esta informacién proporciona el firmware del sistema minimo y recomendado, y los niveles de Consola
de gestiéon de hardware (HMC) para las operaciones de mantenimiento de adiciéon y reparacién de nodos
en caliente del CEC en sistemas IBM Power 770 (9117-MMB) y IBM Power 780 (9179-MHB).
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Notas: En las tablas siguientes se utilizan los términos y abreviaturas siguientes.

1. FC es la abreviatura de Feature Code (c6digo de caracteristica).

2. Paquete es un paquete de cédigos de caracteristicas del mismo tipo.

3. CEC es el Central Electronics Complex (Complejo de electronica central).

Tabla 6. Niveles del firmware del sistema y de la HMC para la adicion de nodo en caliente, adicion o actualizacion
de memoria en caliente, adiciones de adaptador GX en caliente, y adicion y extraccion de cajones para sistemas

9117-MMB y 9179-MHB

Funcion

Niveles minimos del firmware del

sistema y de HMC

Niveles recomendados del firmware
del sistema y de HMC

Adicién de nodo

FC admitidos para 9117-MMB: 5659
(IBM), 5669 (OEM)

FC admitidos para 9179-MHB: 5597
(IBM), 5598 (OEM)

AM720_084 o posterior
V7R7.2.0M3 (MH01298)
o

AM730_078 o posterior

V7R7.3.0M3 (MH01303)

AM720_113 o posterior
V7R7.2.0M3 (MH01298)
o

AM730_099 o posterior

V7R7.3.0M5 (MHO01330)

Adicién o actualizacién de nodo

FC estandar para 9117-MMB y
9179-MHB: 5600, 5601, 5602

FC de paquete para 9117-MMB y
9179-MHB: ninguno

AM720_084 o posterior
V7R7.2.0M3 (MH01298)
o

AM730_078 o posterior

V7R7.3.0M3 (MH01303)

AM720_113 o posterior
V7R7.2.0M3 (MH01298)
o

AM730_099 o posterior

V7R7.3.0M5 (MHO01330)

Adicién del adaptador GX

FC admitidos para 9117-MMB y
9179-MHB: 1808

Todos los niveles
V7R7.2.0

o

AM730_078 o posterior

V7R7.3.0M3 (MH01303)

AM720_113 o posterior
V7R7.2.0M3 (MH01298)
o

AM730_099 o posterior

V7R7.3.0M5 (MHO01330)

Adicién de unidad de expansion de
E/S de 19 pulgadas

Esta operacién se admite en todas las
unidades de expansién de E/S de 19
pulgadas

FC admitidos para 9117-MMB y
9179-MHB: 5796, 5802, 5877, 7314-G30

Todos los niveles

Todos los niveles

Extraccion de cajén de E/S de 19
pulgadas

Admitida en todas las unidades de
expansion de E/S de 19 pulgadas

Todos los niveles

Todos los niveles
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Tabla 7. Firmware del sistema y niveles de HMC para reparaciones en sistemas 9117-MMB y 9179-MHB

Funcién

Niveles minimos del firmware del

sistema y de HMC

Niveles recomendados del firmware
del sistema y de HMC

Reparacién de nodo en caliente

AM720_084 o posterior
V7R7.2.0M3 (MH01298)
o

AM?730_078 o posterior

V7R7.3.0M3 (MHO01303)

AM720_113 o posterior
V7R7.2.0M3 (MH01298)
o

AM730_099 o posterior

V7R7.3.0M5 (MHO01330)

Reparacién de adaptador GX en
caliente

AM720_084 o posterior
V7R7.2.0M3 (MHO01298)
o

AM?730_078 o posterior

V7R7.3.0M3 (MHO01303)

AM720_113 o posterior
V7R7.2.0M3 (MHO01298)
o

AM730_099 o posterior

V7R7.3.0M5 (MHO01330)

Ventilador y fuente de alimentacién
del cajon de CEC de 19 pulgadas

Todos los niveles

Todos los niveles

Reparacién del cajon de E/S de 19
pulgadas

Esta operacion se admite en todas las
unidades de expansion de E/S de 19
pulgadas

Todos los niveles

Todos los niveles

Sustituciéon del panel del operador
(control)

Todos los niveles

Todos los niveles

Sustitucion del adaptador PCI

Todos los niveles

Todos los niveles

Niveles de HMC y firmware del sistema de los modelos 9117-MMC y 9179-MHC
Esta informacién proporciona el firmware del sistema minimo y recomendado, y los niveles de Consola
de gestiéon de hardware (HMC) para las operaciones de mantenimiento de adicién y reparacion de nodos
en caliente del CEC en sistemas IBM Power 770 (9117-MMC) y IBM Power 780 (9179-MHC).

Notas: En las tablas siguientes se utilizan los términos y abreviaturas siguientes.

1. FC es la abreviatura de Feature Code (c6digo de caracteristica).
2. Paquete es un paquete de cédigos de caracteristicas del mismo tipo.

3. CEC es el Central Electronics Complex (Complejo de electronica central).

Tabla 8. Niveles del firmware del sistema y de la HMC para la adicion de nodo en caliente, adicion o actualizacion
de memoria en caliente, adiciones de adaptador GX en caliente, y adicion y extraccion de cajones para sistemas

9117-MMC y 9179-MHC

Funcién

Niveles minimos del firmware del

sistema y de HMC

Niveles recomendados del firmware
del sistema y de HMC

Adiciéon de nodo

AM740_075 o posterior

V7R7.4.0M1 (MHO01297)

AM740_098 o posterior

V7R7.4.0M3 (MHO01333)

Adicién o actualizacion de nodo

AM740_075 o posterior

V7R7.4.0M1 (MHO01297)

AM740_098 o posterior

V7R7.4.0M3 (MHO01333)
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Tabla 8. Niveles del firmware del sistema y de la HMC para la adicion de nodo en caliente, adicion o actualizacion
de memoria en caliente, adiciones de adaptador GX en caliente, y adicion y extraccion de cajones para sistemas

9117-MMC y 9179-MHC (continuacion)

Funcion

Niveles minimos del firmware del
sistema y de HMC

Niveles recomendados del firmware
del sistema y de HMC

Adicién del adaptador GX

AM740_075 o posterior

V7R7.4.0M1 (MHO01297)

AM740_098 o posterior

V7R7.4.0M3 (MHO01333)

Adicién de unidad de expansién de
E/S de 19 pulgadas

Esta operacion se admite en todas las
unidades de expansion de E/S de 19
pulgadas

AM740_075 o posterior

V7R7.4.0M1 (MHO01297)

AM740_098 o posterior

V7R7.4.0M3 (MHO01333)

Extraccion de cajon de E/S de 19
pulgadas

Admitida en todas las unidades de
expansion de E/S de 19 pulgadas

AM740_075 o posterior

V7R7.4.0M1 (MH01297)

AM740_098 o posterior

V7R7.4.0M3 (MHO01333)

Tabla 9. Firmware del sistema y HMC para reparaciones para sistemas 9117-MMC y 9179-MHC

Funcién

Niveles minimos del firmware del
sistema y de HMC

Niveles recomendados del firmware
del sistema y de HMC

Reparacién de nodo en caliente

AM740_075 o posterior

V7R7.4.0M1 (MH01297)

AM740_098 o posterior

V7R7.4.0M3 (MHO01333)

Reparacién de adaptador GX en
caliente

AM740_075 o posterior

V7R7.4.0M1 (MH01297)

AM740_098 o posterior

V7R7.4.0M3 (MHO01333)

Ventilador y fuente de alimentacion
del cajon de CEC de 19 pulgadas

AM740_075 o posterior

V7R7.4.0M1 (MHO01297)

AM?740_098 o posterior

V7R7.4.0M3 (MHO01333)

Reparacién del cajon de E/S de 19
pulgadas

Esta operacion se admite en todas las
unidades de expansion de E/S de 19
pulgadas

AM740_075 o posterior

V7R7.4.0M1 (MH01297)

AM740_098 o posterior

V7R7.4.0M3 (MHO01333)

Sustituciéon del panel del operador
(control)

AM740_075 o posterior

V7R7.4.0M1 (MH01297)

AM740_098 o posterior

V7R7.4.0M3 (MH01333)

Sustitucion del adaptador PCI

AM?740_075 o posterior

V7R7.4.0M1 (MHO01297)

AM740_098 o posterior

V7R7.4.0M3 (MHO01333)

Niveles de HMC y firmware del sistema de los modelos 9117-MMD y 9179-MHD
Esta informacién proporciona el firmware del sistema minimo y recomendado, y los niveles de Consola
de gestiéon de hardware (HMC) para las operaciones de mantenimiento de adiciéon y reparacién de nodos
en caliente del CEC en sistemas IBM Power 770 (9117-MMD) y IBM Power 780 (9179-MHD).

Notas: En las tablas siguientes se utilizan los términos y abreviaturas siguientes.

1. FC es la abreviatura de Feature Code (c6digo de caracteristica).

2. Paquete es un paquete de cédigos de caracteristicas del mismo tipo.

3. CEC es el Central Electronics Complex (Complejo de electrénica central).
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Tabla 10. Niveles del firmware del sistema y de la HMC para la adicion de nodo en caliente, adicion o actualizacion
de memoria en caliente, adiciones de adaptador GX en caliente, y adicion y extraccion de cajones para sistemas

9117-MMD y 9179-MHD

Funcién

Niveles minimos del firmware del
sistema y de HMC

Niveles recomendados del firmware
del sistema y de HMC

Adicién de nodo

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Adicién o actualizacion de nodo

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Adicién del adaptador GX

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MH01335)

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Adicién de unidad de expansion de
E/S de 19 pulgadas

Esta operaciéon se admite en todas las
unidades de expansiéon de E/S de 19
pulgadas

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Extraccion de cajon de E/S de 19
pulgadas

Admitida en todas las unidades de

expansion de E/S de 19 pulgadas

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Tabla 11. Firmware del sistema y HMC

para reparaciones para sistemas 9117-MMD y 9179-MHD

Funcion

Niveles minimos del firmware del
sistema y de HMC

Niveles recomendados del firmware
del sistema y de HMC

Reparacién de nodo en caliente

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Reparacién de adaptador GX en
caliente

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MH01335)

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Ventilador y fuente de alimentacién
del cajon de CEC de 19 pulgadas

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Reparacién del cajon de E/S de 19
pulgadas

Esta operacion se admite en todas las
unidades de expansion de E/S de 19
pulgadas

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Sustitucién del panel del operador
(control)

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Sustituciéon del adaptador PCI

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)
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Niveles de firmware del sistema y de HMC del modelo 9119-FHB

Esta informacién indica los niveles de firmware del sistema minimo y recomendado, y los niveles de
Consola de gestion de hardware (HMC) para las operaciones de mantenimiento de adicién y reparaciéon

de nodos en caliente del CEC en sistemas IBM Power 795 (9119-FHB).

Notas: En las tablas siguientes se utilizan los términos y abreviaturas siguientes.

1. FC es la abreviatura de Feature Code (c6digo de caracteristica).

Paquete es un paquete de cédigos de caracteristicas del mismo tipo.

2
3. CEC es el Central Electronics Complex (Complejo de electrénica central).
4

CBU, o la capacidad de seguridad, indica que el cédigo de caracteristica incluye condiciones de uso

asi como hardware.

Tabla 12. Niveles del firmware del sistema y de la HMC para la adicion de nodo en caliente, adicion o actualizacion
de memoria en caliente, adiciones de adaptador GX en caliente, y adicion y extraccion de cajones para 9119-FHB

Funcion

Niveles minimos del firmware del
sistema y de HMC

Niveles recomendados del firmware
del sistema y de HMC

Adiciéon de nodo

FC admitidos para el chasis
9119-FHB:

Estandar: 4700, 4702

CBU: 7560, 7562

AH730_035 o posterior
V7R7.3.0 (MHO01257)

o

AH760_043 o posterior

V7R7.6.0 (MHO01328)

AH730_099 o posterior
V7R7.3.0M5 (MHO01330)
o

AH760_043 o posterior

V7R7.6.0M1 (MHO01329)

Adicién o actualizaciéon de nodo
FC admitidos:

Estandar: 5600, 5601, 5602

AH730_035 o posterior
V7R7.3.0 (MHO01257)

o

AH760_043 o posterior

V7R7.6.0 (MHO01328)

AH730_099 o posterior
V7R7.3.0M5 (MH01330)
o

AH760_043 o posterior

V7R7.6.0M1 (MHO01329)

Adicién del adaptador GX

FC admitidos: 1816

AH730_035 o posterior
V7R7.3.0 (MHO01257)

o

AH760_043 o posterior

V7R7.6.0 (MHO01328)

AH730_099 o posterior
V7R7.3.0M5 (MHO01330)
o

AH760_043 o posterior

V7R7.6.0M1 (MH01329)

Adicién de unidad de expansion de
E/S de 24 pulgadas

FC admitidos: 5798, 5797, 5803, 5873

Todos los niveles

Todos los niveles

Extraccion de cajon de E/S de 24
pulgadas

Admitida en todas las unidades de
expansion de E/S de 24 pulgadas

Todos los niveles

Todos los niveles
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Tabla 12. Niveles del firmware del sistema y de la HMC para la adicion de nodo en caliente, adicion o actualizacion
de memoria en caliente, adiciones de adaptador GX en caliente, y adicion y extraccion de cajones para

9119-FHB (continuacion)

Funcién

Niveles minimos del firmware del
sistema y de HMC

Niveles recomendados del firmware
del sistema y de HMC

Alimentacién general

FC con soporte: 6954 (expansién de
autoalimentado 6954 anadido en
bastidor)

AH730_035 o posterior
V7R7.3.0 (MHO01257)

o

AH760_043 o posterior

V7R7.6.0 (MHO01328)

AH730_099 o posterior
V7R7.3.0M5 (MH01330)
o

AH760_043 o posterior

V7R7.6.0M1 (MHO01329)

Tabla 13. Niveles de firmware del siste

ma y HMC para reparaciones en 9119-FHB

Funcion

Niveles minimos del firmware del
sistema y de HMC

Niveles recomendados del firmware
del sistema y de HMC

Reparacién de nodo en caliente

AH730_035 o posterior
V7R7.3.0 (MHO01257)

o

AH760_043 o posterior

V7R7.6.0 (MHO01328)

AH730_099 o posterior
V7R7.3.0M5 (MH01330)
o

AH760_043 o posterior

V7R7.6.0M1 (MHO01329)

Reparacion de adaptador GX en
caliente

AH730_035 o posterior
V7R7.3.0 (MHO01257)

o

AH760_043 o posterior

V7R7.6.0 (MHO01328)

AH730_099 o posterior
V7R7.3.0M5 (MH01330)
o

AH760_043 o posterior

V7R7.6.0M1 (MHO01329)

Reparacién del controlador del
sistema

AH730_035 o posterior
V7R7.3.0 (MHO01257)

o

AH760_043 o posterior

V7R7.6.0 (MHO01328)

AH730_099 o posterior
V7R7.3.0M5 (MHO01330)
o

AH760_043 o posterior

V7R7.6.0M1 (MHO01329)

Reparacién del cajon de E/S de 24
pulgadas

Esta operacién se admite en todas las
unidades de expansion de E/S de 24
pulgadas

Todos los niveles

Todos los niveles

Alimentacién general

AH730_035 o posterior
V7R7.3.0 (MHO01257)
o

AH760_043 o posterior

V7R7.6.0 (MHO01328)

AH730_099 o posterior
V7R7.3.0M5 (MH01330)
o

AH760_043 o posterior

V7R7.6.0M1 (MHO01329)
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Tabla 13. Niveles de firmware del sistema y HMC para reparaciones en 9119-FHB (continuacion)

Niveles minimos del firmware del Niveles recomendados del firmware
Funcién sistema y de HMC del sistema y de HMC
Sustituciéon del adaptador PCI Todos los niveles Todos los niveles

Informacion de proveedor de servicio para planificacion para
operaciones de mantenimiento de adicion y reparacién de nodos en
caliente del CEC

La informacién de proveedor de servicios detalla las tareas y la informacion relacionada en operaciones
de mantenimiento de adicién y reparacion de nodos en caliente de CEC para representantes de servicio.

Las tareas para adiciones y reparaciones en caliente del CEC pueden realizarse en IBM Power ESE
(8412-EAD), IBM Power 770 (9117-MMB, 9117-MMC y 9117-MMD), IBM Power 780 (9179-MHB,
9179-MHC y 9179-MHD) y IBM Power 795 (9119-FHB) que son gestionados por una consola HMC. Las
tareas para adiciones y reparaciones en caliente del CEC que estan soportadas en un 9117-MMD de un
solo nodo o en un sistema 9179-MHD también se soportan en el sistema 8412-EAD.

Las tareas de adicion y reparaciéon en caliente del CIC proporcionan la posibilidad de realizar
mantenimiento (reparar, afiadir o actualizar) en Unidades de sustituibles localmente (FRU) dentro de un
CEC mientras el sistema estd encendido. Aunque el sistema puede permanecer encendido, su rendimiento
y el de las particiones se podrian ver afectados. Por ejemplo, cuando se extrae fisicamente un nodo de
CEC del sistema para reparar una FRU, los recursos de procesador, memoria y E/S de dicho nodo ya no
estaran disponibles para las particiones. La repercusién en una configuracion especifica de sistema podria
variar seglin una serie de factores, como los recursos de memoria de repuesto, los recursos de procesador
de repuesto y la configuracién de redundancia de E/S (duplicacién o multivia de acceso).

Para obtener informacién adicional sobre las funciones de mantenimiento simultaneo de CEC en sistemas
Power 770, Power 780 y Power 795, consulte el libro blanco [BM® Power 770/780 and 795 Servers CEC
[Hot Add & Repair Maintenance Technical Overview

Requisitos previos para adiciones y reparaciones en caliente del CEC

Los requisitos previos siguientes se aplican a las operaciones de mantenimiento de adicién y reparacién
de nodos en caliente del CEC.

1. Para poder realizar una operacién de adicién o reparacion en caliente del CEC, antes hay que realizar
el Curso de aprendizaje a distancia de operacion de adiciéon o reparacion en caliente del CEC.

2. Verifique que el nivel de la HMC sea el mismo (0 mas reciente) que el nivel que se muestra en
“Niveles de firmware del sistema y de HMC del modelo 8412-EAD” en la pagina 26, [“Niveles de]
HMC v firmware del sistema de los modelos 9117-MMB y 9179-MHB” en la péagina 27}|“Niveles de|
HMC vy firmware del sistema de los modelos 9117-MMC y 9179-MHC” en la pagina 29, [“Niveles de|
HMC vy firmware del sistema de los modelos 9117-MMD y 9179-MHD” en la pégina 30| o [‘Niveles de|
firmware del sistema y de HMC del modelo 9119-FHB” en la pégina 32| Si hay dos HMC conectadas
al sistema, ambas deberan estar al mismo nivel. De lo contrario, la HMC que no esté al nivel
necesario se deben desconectar y apagar correctamente del sistema gestionado.

Para obtener informacién sobre la comprobacién del nivel de cédigo y release de la HMC, consulte
[Determinar el nivel de cédigo y release de la HMCl

Para obtener informacién sobre la desconexiéon de una HMC de un sistema gestionado, consulte
[Eliminacion de datos de conexién de HMC]

3. Siga cuidadosamente todos los procedimientos referentes a la descarga electrostéatica (ESD).

4. Cuando realice varias adiciones en caliente que incluyan un nodo y adaptador GX, el adaptador GX
se debe instalar en el nodo antes de instalar el nodo en el sistema. Si se sigue este orden, la memoria
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del nodo nuevo se utilizard para los 128 Mb de memoria necesarios para el adaptador GX. (El nodo
debe tener aproximadamente 128 Mb de memoria por cada adaptador GX para tener soporte para la
tabla de Entrada de control de conversién (TCE) del adaptador). El adaptador GX del nuevo nodo se
activard durante la adiciéon del nodo (si se cumple el requisito de los 128 Mb de memoria). Si se
instala el adaptador GX después de haber instalado y activado el nodo nuevo, las reglas de conexién
para adaptadores GX serdn de obligado cumplimiento. En este caso, el adaptador GX debe estar
instalado en otro nodo con otra operacién de adicién en caliente.

Nota: Todas las actividades de adicién y reparacién en caliente las debe realizar un representante de
servicio.

Hay disponibles listas de comprobaciéon que muestran las tareas de planificaciéon de requisito previo
necesarias antes de realizar el mantenimiento en caliente.

Consideraciones especiales para adiciones y reparaciones en caliente del CEC

Hay que tener en cuenta las consideraciones especiales siguientes cuando realice operaciones de
mantenimiento de adicién y reparacién de nodos en caliente del CEC.

1. Las operaciones de adicién y reparacién en caliente que se realicen en la HMC, sélo se pueden hacer
de una en una.

2. Una segunda operacién de adicién o reparacién en caliente no se puede iniciar hasta que la primera
se haya completado sin errores. Si una operacion en caliente falla, la misma operacién debera
reiniciarse y completarse antes de intentar otra operacion.

3. Distintas operaciones de adicién y reparacion en caliente deben completarse realizando una serie de
operaciones individuales de adicién o reparacion en caliente.

Listas de comprobacion de mantenimiento de adicion y reparacion de
nodos en caliente del CEC para modelos 8412-EAD, 9117-MMB,
9117-MMC, 9117-MMD, 9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD

Las listas de comprobacion de planificacién contienen una lista de tareas que deben completarse para que
pueda llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de adicién y reparaciéon de nodos en caliente del
CEC en sistemas IBM Power ESE (8412-EAD), IBM Power 770 (9117-MMB, 9117-MMC, and 9117-MMD)
and IBM Power 780 (9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD). También lista las tareas que estan asociadas a
cada tipo de operacioén.

Para ver las directrices que se aplican a todas las operaciones de mantenimiento de adicién y reparacién
en caliente del CEC, consulte ["Requisitos previos para adiciones y reparaciones en caliente del CEC” en|
la pdgina 34{ Estas directrices generales y la lista de comprobacién siguiente deben seguirse.

Tabla 14. Listas de comprobacion de operaciones de mantenimiento de adicion y reparacion de nodos en caliente
del CEC 8412-EAD, 9117-MMC, 9117-MMD, 9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD

Operaciones Tareas de los modelos 8412-EAD, 9117-MMB, 9117-MMC, Responsabilidad
9117-MMD, 9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD

Adicién de nodo | Asegtrese de que hay suficiente espacio disponible en el bastidor |Cliente
en caliente que contiene el sistema para la instalacién de otro nodo bajo los
nodos existentes.
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Tabla 14. Listas de comprobacion de operaciones de mantenimiento de adicion y reparacion de nodos en caliente
del CEC 8412-EAD, 9117-MMC, 9117-MMD, 9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD (continuacion)

Operaciones

Tareas de los modelos 8412-EAD, 9117-MMB, 9117-MMC,
9117-MMD, 9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD

Responsabilidad

Adiciéon de nodo
en caliente

La adicién de un nodo aumenta los requisitos de alimentacién del
sistema. Si fuera necesario, los circuitos que proporcionan
alimentacién al sistema se deben actualizar para gestionar estos
requisitos adicionales de alimentacién. Esta actualizacion se debe
realizar antes de empezar la adicién de nodos en caliente.

Los requisitos de energia de nodos adicionales se detallan en el
capitulo 4, Especificaciones de servidor y el Capitulo 8,
Planificacién para Power en [Planificacién de sitio y hardware]

Responsabilidad del cliente
para realizar las actividades
de planificacién de sitio
necesarias

Adicion,
actualizacion
(memoria) y
reparacién de
nodos en caliente,
adicion de
adaptador GX
simultdneo y
reparacién de
adaptador GX en
caliente

Si el sistema es gestionado por una HMC, verifique que el nivel
de HMC es igual o superior al nivel que se muestra en|“Nivele
de firmware del sistema y de HMC del modelo 8412-EAD” en la|
pagina 26 [“Niveles de HMC vy firmware del sistema de log
modelos 9117-MMB y 9179-MHB” en la pégina 27} [“Niveles def
[HMC vy firmware del sistema de los modelos 9117-MMC yI
9179-MHC” en la pagina 29]o|“Niveles de HMC v firmware del
sistema de los modelos 9117-MMD y 9179-MHD” en la pégina 30

Verifique que el nivel de firmware del sistema es igual o superior
al que se muestra en [“Niveles de firmware del sistema y de HM{J
del modelo 8412-EAD” en la pagina 26} |“Niveles de HMC y|
firmware del sistema de los modelos 9117-MMB y 9179-MHB” en|
la pagina 27, [‘Niveles de HMC y firmware del sistema de los]
modelos 9117-MMC v 9179-MHC” en la pagina 29 o [“Niveles de|
[HMC vy firmware del sistema de los modelos 9117-MMD v|
0179-MHD” en la pagina 30

Para obtener informacion sobre la determinacion de los niveles de
firmware usando la Consola de gestion de hardware (HMC),
consulte [Uso de la HMC para ver los niveles de firmware|

|existentes|

Para obtener informacién sobre la desconexion de una HMC de
un sistema gestionado, consulte [Eliminacién de datos de conexién|
de HMC

Cliente

El representante de servicio
debe verificar
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Tabla 14. Listas de comprobacion de operaciones de mantenimiento de adicion y reparacion de nodos en caliente
del CEC 8412-EAD, 9117-MMC, 9117-MMD, 9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD (continuacion)

Operaciones Tareas de los modelos 8412-EAD, 9117-MMB, 9117-MMC, Responsabilidad
9117-MMD, 9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD

Actualizacion PRECAUCION: El representante de servicio

(memoria) de debe verificar

nodos en caliente, |Tenga en cuenta los siguiente con los cables del procesador de
adicién de nodos | servicios y multiproceso simétrico (SMP) en sistemas IBM Power
en caliente, ESE, Power 770 y Power 780 al realizar una operacién de
reparacion de mantenimiento de adicién y reparaciéon de nodos en caliente del
nodos en caliente |CEC:

* Compruebe que el cable del SMP (en la parte frontal del
sistema) y el cable del procesador de servicios (en la parte
trasera del sistema) estén colocados correctamente. Consulte
“Cableado flexible de los SMAP y FSP externos de cajon|
mdltiple de los modelos 9117-MMB, 9117-MMC, 9117-MMD)
9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD” en la péagina 52 No
empiece la operacioén de adicién o reparacién en caliente del
CEC en si la colocacion de los cables no es correcta. Si la
colocacién de los cables no es correcta, programe una parada
del sistema con el cliente para corregir el cableado y realizar la
operacion de adicién o reparacién en caliente del CEC con el
sistema apagado.

* No interfiera con los cables del SMP y del procesador de
servicios en nodos activos. Si se estd realizando una reparacion,
quite sélo los cables del nodo que se esta reparando (apagado)
a menos que las instrucciones del WCII o el procedimiento de
extraccion y sustitucion indiquen lo contrario.

Actualizacién Si sélo hay una particién en ejecucion en el sistema, el sistema se | Representante de servicio
(memoria) de puede apagar si la particion se debe cerrar durante la operacion

nodos en caliente, |de adicién o reparacién en caliente del CEC. Para verificar o

reparacion de cambiar la configuracién que controla este comportamiento,

nodos en caliente | consulte Politica de apagado del sistema en [Encendido y apagado

y reparacion del
adaptador GX en

caliente

Adicién, Compruebe que la redundancia del procesador de servicios esté | Cliente
actualizacion habilitada, salvo en un sistema con un tinico nodo.

(memoria) y El representante de servicio
reparacién de Para habilitar la redundancia del procesador de servicios en el debe verificar
nodos en caliente, |Sistema gestionado en una HMC, en el drea de navegacion,

adicion de seleccione Disponibilidad de servicio > Migracién tras error de

adaptador GX FSP > Configuracién. El estado de migracion tras error se

simultaneo y muestra en el drea de contenido y puede estar habilitado o

reparacién de inhabilitado.

adaptador GX en | Nota: El servidor se debe reiniciar para que la habilitacién de la

caliente redundancia del procesador de servicios sea efectiva. Si es

necesario el reinicio, el nodo se puede anadir de forma no
simultdnea (con apagado).

Para obtener informacién sobre la redundancia en la HMC,
consulte [Migracién tras error del FSP|
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Tabla 14. Listas de comprobacion de operaciones de mantenimiento de adicion y reparacion de nodos en caliente

del CEC 8412-EAD, 9117-MMC, 9117-MMD, 9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD (continuacion)

(memoria) y
reparacion de
nodos en caliente,
adicion de
adaptador GX
simultdneo y
reparacién de
adaptador GX en
caliente

la HMC antes de que llegue el representante de servicio, usando
la funcién de estado del procesador de servicios en la HMC. Para
obtener informacién sobre la prueba de las conexiones de red en
la HMC, consulte [Probar la conexién entre la HMC vy el sistema|

gestionado

Operaciones Tareas de los modelos 8412-EAD, 9117-MMB, 9117-MMC, Responsabilidad
9117-MMD, 9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD

Adicioén, Si el sistema esta gestionado por una HMC, compruebe las Cliente

actualizacién conexiones de red entre los procesadores de servicio del sistema y

El representante de servicio

debe verificar

Adicidn,
actualizacién
(memoria) y
reparacion de
nodos en caliente,
adicion de
adaptador GX
simultdneo y
reparacion de
adaptador GX en
caliente

Asegtirese de que el Electronic Service Agent (ESA) estd habilitado
para llamada al centro de servicio.

Para obtener informacion mds detallada sobre la funcién llamada
al centro de servicio en la HMC, consulte |Gestionar llamadas alf
|centro de servicio de sistemas|

Cliente

El representante de servicio

debe verificar

actualizaciéon de
nodos en caliente
(memoria)

Upgrade on Demand (CUoD) antes de la operaciéon, para que los
recursos de memoria estén disponibles justo después de la
operacion de adicion en caliente. Para obtener informacién sobre
los codigos de activacion de CUoD, consultelCédigos da
lactivacion de Capacity Upgrade on Demand (CUoD)|

Adicién de nodos | Para sistemas 9117-MMB y 9179-MHB, debe desactivar Cliente

en caliente, temporalmente el servidor antes de la operacién de nodo en

actualizacién caliente. Esto quiere decir que todas las aplicaciones criticas se

(memoria) de deben pausar o mover a otro servidor, mediante Live Partition

nodos en caliente, | Mobility (LPM) antes de empezar la operacién. Las aplicaciones

reparacion de que no son criticas se pueden dejar en ejecucién. Las particiones

nodos en caliente |se pueden dejar en ejecucién en el indicador de mandatos del

y reparacion del sistema operativo.

adaptador GX en

caliente Para sistemas 8412-EAD, 9117-MMC, 9117-MMD, 9179-MHC y
9179-MHD, debe desactivar temporalmente el servidor para poder
llevar a cabo la operacién de nodo en caliente. Esto quiere decir
que todas las aplicaciones criticas se deben pausar o mover a otro
servidor, mediante Live Partition Mobility (LPM) antes de
empezar la operacion. Las aplicaciones que no son criticas se
pueden dejar en ejecucién. Las particiones se pueden dejar en
ejecucion en el indicador de mandatos del sistema operativo.
Para obtener informacién adicional sobre un sistema gestionado
por una HMC, consulte Movilidad en el tema Gestién de
sistemas para particiones en|Administracién de la Consola de|
|gestion de hardware|

Adicién y Obtenga y aplique los cédigos de activacion de la Capacity Cliente
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Tabla 14. Listas de comprobacion de operaciones de mantenimiento de adicion y reparacion de nodos en caliente
del CEC 8412-EAD, 9117-MMC, 9117-MMD, 9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD (continuacion)

Operaciones Tareas de los modelos 8412-EAD, 9117-MMB, 9117-MMC, Responsabilidad
9117-MMD, 9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD

Adicién y Si el cliente quiere afiadir dindmicamente los recursos de memoria | Cliente

actualizacién de y procesadores a particiones activadas después de la adicién de

nodos en caliente |nodo en caliente, los perfiles que se usaron para activar las

(memoria) particiones deben tener los maximos de memoria establecidos en
los valores adecuados. Cuando la adicién de nodo en caliente
haya finalizado, los recursos de memoria y procesador se pueden
afadir a las particiones usando Particionamiento l6gico dinamico
(DLPAR). Para obtener informacién sobre DLPAR, consulte
[Particionamiento 16gico dindmicol

Actualizacién de | Compruebe que en el sistema hay mas de un nodo presente. La Cliente

nodos en caliente
(memoria)

actualizacién de nodos en caliente (memoria) no se puede hacer si
el sistema tiene un solo nodo.

El representante de servicio
debe verificar

Reparacién de
nodo en caliente,
reparacioén de
adaptador GX en
caliente y
actualizaciéon
(memoria) de
nodo en caliente

Ejecute el programa de utilidad Preparacion para reparacion o
actualizacién en caliente (PHRU) en la HMC para determinar si el
sistema esta preparado para una actualizaciéon (memoria) de nodo.
Para obtener mas informacion sobre el programa de utilidad,
consulte [Preparacién para reparacion o actualizacién en caliente|

[(PHRU)

Cliente

El representante de servicio
debe verificar

Adicién de nodos
en caliente y
adicién simultanea
de adaptador GX

El firmware del sistema obliga el orden de conexién del nodo y el
adaptador GX. Sélo la siguiente ranura del adaptador GX o
posicion del nodo en base al orden de conexién estd disponible.

Cliente

El representante de servicio
debe verificar

Adicién Asegtirese de que hay una reserva de ranura de adaptador GX Cliente
simultdnea del para cada adaptador GX que se afiade. Cada adaptador GX
adaptador GX instalado y la reserva de ranura de adaptador GX consume unos
128 MB de memoria. Se pueden reservar ranuras de adaptador
GX adicionales usando la interfaz de gestién avanzada del sistema
(ASMI). Las nuevas reservas de ranura de adaptador GX son
efectivas la préxima vez que se encienda el sistema.
Adicién El adaptador GX no se puede afadir a un nodo que ha sido Cliente

simultdnea del
adaptador GX

desconfigurado. El nodo se debe reparar y reconfigurar antes de
poder anadir otro adaptador GX. Para verificar que todos los
nodos del sistema estan configurados, consulte |Utilizar la ASM]

[para ver los recursos desconfigurados

El representante de servicio
debe verificar in situ'

Adiciéon de nodo
en caliente

Cuando se planifican varias adiciones en caliente que incluyen
adiciones de nodo y adaptador GX, los adaptadores GX deben
instalarse en el nodo antes de que se instale en el sistema.

Representante de servicio

Adiciéon de nodos
en caliente y
adicién simultanea
de adaptador GX

Para varias actualizaciones que incluyan adiciones de nodo o de
adaptadores GX, asi como adiciones de cajones de E/S, la adicién
del nodo o adaptador GX se debe completar en primer lugar. A
continuacioén, el cajon de E/S se puede agregar como una adiciéon
de cajon de E/S simultanea aparte.

Representante de servicio

Reparacién de
nodos en caliente
y reparacién de
adaptador GX en
caliente

Asegtrese de que las piezas de sustitucién son del mismo tipo
que las piezas que se estan quitando.

Representante de servicio
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Tabla 14. Listas de comprobacion de operaciones de mantenimiento de adicion y reparacion de nodos en caliente
del CEC 8412-EAD, 9117-MMC, 9117-MMD, 9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD (continuacion)

Operaciones Tareas de los modelos 8412-EAD, 9117-MMB, 9117-MMC, Responsabilidad
9117-MMD, 9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD

Reparacion de Sustituir sélo las piezas existentes. No debe afiadirse hardware Representante de servicio

nodos en caliente |nuevo durante una reparacion de nodo en caliente o una

y reparacién de reparacién de adaptador GX.

adaptador GX en

caliente

Reparaciéon de Asegtrese de que el hardware del nodo existente no se mueve Representante de servicio

nodos en caliente |durante la reparacién del nodo en caliente.

! El hardware del nodo puede fallar en cualquier momento. Cuando esto suceda, un nodo puede quedar
desconfigurado durante una IPL del sistema para aislar el fallo. El fallo y el suceso de desconfiguracién pueden
producirse después de que llegue una actualizacién de hardware al sitio del cliente y que el representante del
servicio se haya asignado. El representante de servicio debe preguntar al cliente si el sistema tiene algunas
reparaciones aplazadas pendientes.

Nota: La funcién de adiciéon de nodo en caliente afiade y habilita los adaptadores de E/S sé6lo en el nodo nuevo.

Listas de comprobacion para las operaciones de mantenimiento de
adicion y reparacion de nodos en caliente del CEC para el modelo
9119-FHB

Las listas de comprobacion de planificacion contienen una lista de tareas que se deben completar antes de
realizar las operaciones de mantenimiento de adicion y reparaciéon de nodos en caliente del CEC en el
sistema IBM Power 795 (9119-FHB). También lista las tareas que estdn asociadas a cada tipo de operacién.

Para ver las directrices que se aplican a todas las operaciones de mantenimiento de adicién y reparacién
en caliente del CEC, consulte ["Requisitos previos para adiciones y reparaciones en caliente del CEC” en|
a péagina 34| Estas directrices generales y la lista de comprobacién siguiente deben seguirse.

Tabla 15. Listas de comprobacion para las operaciones de mantenimiento de adicion y reparacion de nodos en
caliente del CEC para el modelo 9119-FHB

Operaciones Tareas del modelo 9119-FHB Responsabilidad

Adicion, El Engineering change announcement (ECA) 256 debe estar Cliente

actualizacion instalado en el sistema antes de empezar una operaciéon de )
(memoria) y mantenimiento de adicién y reparaciéon de nodos en caliente del | El representante de servicio

reparacién de CEC. Este ECA garantiza que los controladores del sistema estan | debe verificar
nodos en caliente |al nivel de EC de hardware minimo necesario (al menos) para
realizar una de estas operaciones en un modelo 9119-FHB.
Péngase en contacto con el proveedor de servicios autorizado
para obtener mas informacién sobre el ECA 256.
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Tabla 15. Listas de comprobacion para las operaciones de mantenimiento de adicion y reparacion de nodos en
caliente del CEC para el modelo 9119-FHB (continuacion)

Operaciones Tareas del modelo 9119-FHB Responsabilidad
Adicién, Si el sistema esta gestionado por una Hardware Management Cliente
actualizacion Console (HMC), compruebe que el nivel de la HMC es el mismo

(memoria) y
reparacion de
nodos en caliente,
adicién de
adaptador GX
simultdneo y
reparacion de
adaptador GX en
caliente

(o posterior) que el mostrado en [“Niveles de firmware del sistema|
|y de HMC del modelo 9119-FHB” en la pagina 32|

Compruebe que el nivel del firmware del sistema es el mismo o
posterior al nivel que se muestra en ['Niveles de firmware del|
lsistema y de HMC del modelo 9119-FHB” en la pagina 32

Para obtener informacién sobre la determinaciéon de los niveles de
firmware usando la Consola de gestion de hardware (HMC),
consulte [Uso de la HMC para ver los niveles de firmware|

ngistentesl

Para obtener informacién sobre la desconexion de una HMC de
un sistema gestionado, consulte [Eliminacién de datos de conexion|
de HMC|

El representante de servicio
debe verificar

Actualizacién
(memoria) de
nodos en caliente,
reparacién de
nodos en caliente
y reparacion del
adaptador GX en
caliente

Si el sistema tiene una o mas particiones ejecutando IBM i, PTF
MF52971 se debe descargar del sitio web

(http:/ /www-933.ibm.com/support/fixcentral) e instalarse.

Cliente

El representante de servicio
debe verificar

Adiciéon de nodo
en caliente,
actualizacién
(memoria) de
nodo en caliente y
adicién de
adaptador GX
simultanea

Todos los sucesos de hardware susceptibles de servicio se deben
reparar y cerrar antes de iniciar una operaciéon de adiciéon o
actualizacién en caliente. Asi se elimina la posibilidad de que un
error de hardware existente provoque que la operacién de adicién
en caliente falle. Los nodos existentes en el sistema deben estar en
estado funcional antes de una operacién de adicién de nodo en
caliente.

Representante de servicio

Reparacién de
nodos en caliente
y reparacién de
adaptador GX en
caliente

Antes de iniciar una operacién de reparacion en caliente hay que
reparar otros sucesos susceptibles de servicio de hardware en el
CEC. Asi se elimina la posibilidad de que otros errores interfieran
con la operacion de reparacion en caliente.

Representante de servicio

Actualizacién
(memoria) de
nodos en caliente,
reparacioén de
nodos en caliente
y reparacion del
adaptador GX en
caliente

* El administrador del sistema debe ejecutar el programa de
utilidad Preparacién para reparacion o actualizacién en caliente
(PHRU) para determinar los recursos de E/S, procesador y
memoria que hay que liberar.

* El administrador del sistema debe liberar todos los recursos
identificados por el programa de utilidad PHRU antes de
iniciar el procedimiento de actualizacién o reparacién en
caliente por parte del SSR.

Cliente

El representante de servicio
debe verificar

Actualizacion
(memoria) de
nodos en caliente,
reparacion de
nodos en caliente
y reparacion del
adaptador GX en
caliente

Si sélo hay una particién en ejecucion en el sistema, el sistema se
puede apagar si la particion se debe cerrar durante la operacién
de adicién o reparacién en caliente del CEC. Para verificar o
cambiar la configuracién que controla este comportamiento,
consulte Politica de apagado del sistema en Control de la

alimentacion del sistema utilizando la ASMI en

linterfaz de gestién avanzada del sistemal

Representante de servicio
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Tabla 15. Listas de comprobacion para las operaciones de mantenimiento de adicion y reparacion de nodos en
caliente del CEC para el modelo 9119-FHB (continuacion)

(memoria) y
reparacion de
nodos en caliente,
adicién de
adaptador GX
simultanea y
reparacion de
adaptador GX en
caliente

Para habilitar la redundancia del procesador de servicios en el
sistema gestionado en una HMC, en el drea de navegacion,
seleccione Disponibilidad de servicio > Migracién tras error de
FSP > Configuracién. El estado de migracion tras error se
muestra en el drea de contenido y puede estar habilitado o
inhabilitado.

Nota: El servidor se debe reiniciar para que la habilitacién de la
redundancia del procesador de servicios sea efectiva. Si es
necesario el reinicio, el nodo se puede afiadir de forma no
simultdnea (con apagado).

Para obtener informacién sobre la redundancia en la HMC,
consulte [Migracién tras error del FSP)|

Operaciones Tareas del modelo 9119-FHB Responsabilidad
Adicion, Compruebe que la redundancia del procesador de servicios estd | Cliente
actualizacién habilitada.

El representante de servicio
debe verificar

Adicion,
actualizacion
(memoria) y
reparacién de
nodos en caliente,
adicion de
adaptador GX
simultdnea y
reparacién de
adaptador GX en
caliente

Si el sistema esta gestionado por una HMC, compruebe las
conexiones de red entre los procesadores de servicio del sistema y
la HMC antes de que llegue el representante de servicio, usando
la funcién de estado del procesador de servicios en la HMC. Para
obtener informacién sobre la prueba de las conexiones de red en
la HMC, consulte [Probar la conexién entre la HMC y el sistemal

gestionado

Cliente

El representante de servicio
debe verificar

Adicidn,
actualizacién
(memoria) y
reparacion de
nodos en caliente,
adicion de
adaptador GX
simultdnea y
reparacion de
adaptador GX en
caliente

Asegtirese de que el Electronic Service Agent (ESA) estd habilitado
para llamada al centro de servicio.

Para obtener informaciéon més detallada sobre la funcién llamada
al centro de servicio en la HMC, consulte |Gestionar llamadas alf
|centro de servicio de sistemas|

Cliente

El representante de servicio
debe verificar

nodos en caliente
(memoria)

actualizacién de nodos en caliente (memoria) no se puede hacer si
el sistema tiene un solo nodo.

Adicién de nodos | Para sistemas 9119-FHB, debe desactivar temporalmente el Cliente
en caliente, servidor antes de las operaciones de nodo en caliente. Esto quiere
actualizacién decir que todas las aplicaciones criticas se deben pausar o mover
(memoria) de a otro servidor, mediante Live Partition Mobility (LPM) antes de

nodos en caliente, |empezar la operacién. Las aplicaciones que no son criticas se

reparacion de pueden dejar en ejecucién. Las particiones se pueden dejar en

nodos en caliente |ejecucién en el indicador de mandatos del sistema operativo.Para

y reparacién del obtener informacién adicional sobre un sistema gestionado por

adaptador GX en | una HMC, consulte Movilidad en el tema Gestion de sistemas

caliente para particiones en |[Administracion de la Consola de gestion de
Actualizacién de | Compruebe que en el sistema hay mas de un nodo presente. La Cliente

El representante de servicio
debe verificar
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Tabla 15. Listas de comprobacion para las operaciones de mantenimiento de adicion y reparacion de nodos en
caliente del CEC para el modelo 9119-FHB (continuacion)

Operaciones Tareas del modelo 9119-FHB Responsabilidad
Adicién y Obtenga y aplique los cédigos de activacion de la Capacity Cliente
actualizacion de Upgrade on Demand (CUoD) antes de la operacién, para que los
nodos en caliente |recursos de memoria estén disponibles justo después de la
(memoria) operacién de adicién en caliente. Para obtener informacién sobre
los cédigos de activacion de CUoD, consulte[Codigos dd
lactivacién de Capacity Upgrade on Demand (CUoD)|
Actualizacién de | Si el cliente quiere afadir dindmicamente los recursos de memoria | Cliente
nodos en caliente |y procesadores a particiones activadas después de la adicién de
(memoria) nodo en caliente, los perfiles que se usaron para activar las
particiones deben tener los maximos de memoria establecidos en
los valores adecuados. Cuando la adiciéon de nodo en caliente esté
completadas, los recursos de memoria y procesador se pueden
afadir a las particiones usando Particionamiento légico dindmico
(DLPAR). Para obtener informacion sobre DLPAR, consulte
[Particionamiento 16gico dindmicd
Actualizacién Caracteristicas y posibilidades sin soporte para reubicacién de Cliente
(memoria) de recursos, que es necesaria para una actualizacion (memoria) de
nodos en caliente, |nodo en caliente, una reparacién de nodo en caliente o una
reparacion de reparaciéon de adaptador GX:
nodos en caliente |+ gistemas en clister que utilizan la tecnologia RIO-SAN. Esta
y reparacion del tecnologia sélo la utilizan clientes de IBM i con sistemas en
adzflptador GXen claster que utilizan torres intercambiables y tecnologias
caliente OptiConnect virtuales.
* Sistemas en claster que utilizan la tecnologia InfiniBand. Esta
prestacion la suelen utilizar clientes de computacién de alto
rendimiento que empleen un conmutador InfiniBand.
* Los procesadores de E/S (IOP) usados por particiones de IBM i
no tienen soporte para la evacuaciéon de nodos. Las particiones
de IBM i que tengan un IOP asignado deben tener el IOP
apagado; si no, la particién debe estar apagada.
* Las paginas de memoria de 16 GB, también denominadas
péginas grandes, no tienen soporte para la reubicacién de
memoria. Las particiones con paginas de 16 GB se deben
apagar para permitir las operaciones de mantenimiento de
adicién y reparacién de nodos en caliente del CEC.
Adicién de nodos | El firmware del sistema aplica el orden de conexién del nodo y el |Cliente

en caliente y
adicion simultdnea
de adaptador GX

adaptador GX. Sélo la siguiente ranura del adaptador GX o
posicion del nodo en base al orden de conexién esta disponible.

El representante de servicio
debe verificar

Adicion
simultanea del
adaptador GX

Asegtirese de que hay una reserva de ranura de adaptador GX
para cada adaptador GX que se afiade. Cada adaptador GX
instalado y la reserva de ranura de adaptador GX consume unos
128 MB de memoria. Se pueden reservar ranuras de adaptador
GX adicionales usando la interfaz de gestién avanzada del sistema
(ASMI). Las nuevas reservas de ranura de adaptador GX son
efectivas la préxima vez que se encienda el sistema.

Cliente

Adicién de nodos
en caliente y
adicién simultanea
de adaptador GX

Cuando se planifican varias adiciones en caliente que incluyan
adiciones de nodo y adaptadores GX, los adaptador/es GX se

debe/n instalar en el nodo antes de empezar la instalacién del
nodo en el sistema.

Representante de servicio
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Tabla 15. Listas de comprobacion para las operaciones de mantenimiento de adicion y reparacion de nodos en
caliente del CEC para el modelo 9119-FHB (continuacion)

Operaciones Tareas del modelo 9119-FHB Responsabilidad

Adicién de nodos | Para varias actualizaciones que incluyan adiciones de nodo o de | Representante de servicio
en caliente y adaptadores GX, asi como adiciones de cajones de E/S, la adicién
adicién simultanea | del nodo o adaptador GX se debe completar en primer lugar. A
de adaptador GX | continuacion, el cajén de E/S se puede agregar como una adiciéon
de cajon de E/S simultanea aparte.

Adicién, En sistemas con una gran cantidad de memoria, hay que Cliente

actualizacién descargar e instalar el PTF 3.1.0.4 de Reliable Scalable Cluster

(memoria) y Technology (RSCT) desde el sitio web El representante de servicio
reparacién de (http:/ /www-933.ibm.com/support/fixcentral). debe verificar

nodos en caliente,
adicion de
adaptador GX
simultdneo y
reparacion de
adaptador GX en
caliente

Reparacién de Las reparaciones se deben realizar con el mismo tipo de unidad Representante de servicio
nodos en caliente |sustituible localmente (FRU).
y reparacién de
adaptador GX en
caliente

Reparaciéon de Las actualizaciones o degradaciones de hardware no estan Representante de servicio
nodos en caliente |admitidas durante una operacién de reparacion.
y reparacién de
adaptador GX en
caliente

Firmware del sistema y niveles de HMC en modelos 8412-EAD,
9117-MMB, 9117-MMC, 9117-MMD, 9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD

Obtenga informacion sobre el firmware de sistema y los niveles minimos de Consola de gestion de
hardware (HMC) para las operaciones de mantenimiento de adicién y reparacion de nodos en caliente del
CEC en sistemas IBM Power ESE (8412-EAD), IBM Power 770 (9117-MMB, 9117-MMC y 9117-MMD), and
IBM Power 780 (9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD).

Niveles de firmware del sistema y de HMC del modelo 8412-EAD

Esta informacién proporciona niveles de firmware minimos y recomendados y los niveles de Consola de
gestion de hardware (HMC) para las operaciones de mantenimiento de adicion y reparacion de nodos en
caliente del CEC en el sistema IBM Power ESE (8412-EAD).

Notas: En las tablas siguientes se utilizan los términos y abreviaturas siguientes.
1. FC es la abreviatura de Feature Code (c6digo de caracteristica).

2. Paquete es un paquete de cédigos de caracteristicas del mismo tipo.

3. CEC es el Central Electronics Complex (Complejo de electronica central).
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Tabla 16. Niveles del firmware del sistema y de la HMC para la adicion de nodo en caliente, adicion o actualizacion
de memoria en caliente, adiciones de adaptador GX en caliente, y adicion y extraccion de cajones para el sistema

8412-EAD.

Funcién

Niveles minimos del firmware del
sistema y de HMC

Niveles recomendados del firmware
del sistema y de HMC

Adicién de nodo

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

AM760_068

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Adicién o actualizacion de nodo

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Adicién del adaptador GX

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MH01335)

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Adicién de unidad de expansion de
E/S de 19 pulgadas

Esta operaciéon se admite en todas las
unidades de expansiéon de E/S de 19
pulgadas

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Extraccion de cajon de E/S de 19
pulgadas

Admitida en todas las unidades de
expansion de E/S de 19 pulgadas

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Tabla 17. Firmware del sistema y HMC

para reparaciones del sistema 8412-EAD

Funcion

Niveles minimos del firmware del
sistema y de HMC

Niveles recomendados del firmware
del sistema y de HMC

Reparacién de nodo en caliente

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Reparacién de adaptador GX en
caliente

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MH01335)

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Ventilador y fuente de alimentacién
del cajon de CEC de 19 pulgadas

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Reparacién del cajon de E/S de 19
pulgadas

Esta operacion se admite en todas las
unidades de expansion de E/S de 19
pulgadas

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Sustitucién del panel del operador
(control)

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Sustituciéon del adaptador PCI

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

AM760_068 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Niveles de HMC y firmware del sistema de los modelos 9117-MMB y 9179-MHB
Esta informacién proporciona el firmware del sistema minimo y recomendado, y los niveles de Consola
de gestiéon de hardware (HMC) para las operaciones de mantenimiento de adiciéon y reparacién de nodos
en caliente del CEC en sistemas IBM Power 770 (9117-MMB) y IBM Power 780 (9179-MHB).
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Notas: En las tablas siguientes se utilizan los términos y abreviaturas siguientes.

1. FC es la abreviatura de Feature Code (c6digo de caracteristica).

2. Paquete es un paquete de cédigos de caracteristicas del mismo tipo.

3. CEC es el Central Electronics Complex (Complejo de electronica central).

Tabla 18. Niveles del firmware del sistema y de la HMC para la adicion de nodo en caliente, adicion o actualizacion
de memoria en caliente, adiciones de adaptador GX en caliente, y adicion y extraccion de cajones para sistemas

9117-MMB y 9179-MHB

Funcion

Niveles minimos del firmware del

sistema y de HMC

Niveles recomendados del firmware
del sistema y de HMC

Adicién de nodo

FC admitidos para 9117-MMB: 5659
(IBM), 5669 (OEM)

FC admitidos para 9179-MHB: 5597
(IBM), 5598 (OEM)

AM720_084 o posterior
V7R7.2.0M3 (MH01298)
o

AM730_078 o posterior

V7R7.3.0M3 (MH01303)

AM720_113 o posterior
V7R7.2.0M3 (MH01298)
o

AM730_099 o posterior

V7R7.3.0M5 (MHO01330)

Adicién o actualizacién de nodo

FC estandar para 9117-MMB y
9179-MHB: 5600, 5601, 5602

FC de paquete para 9117-MMB y
9179-MHB: ninguno

AM720_084 o posterior
V7R7.2.0M3 (MH01298)
o

AM730_078 o posterior

V7R7.3.0M3 (MH01303)

AM720_113 o posterior
V7R7.2.0M3 (MH01298)
o

AM730_099 o posterior

V7R7.3.0M5 (MHO01330)

Adicién del adaptador GX

FC admitidos para 9117-MMB y
9179-MHB: 1808

Todos los niveles
V7R7.2.0

o

AM730_078 o posterior

V7R7.3.0M3 (MH01303)

AM720_113 o posterior
V7R7.2.0M3 (MH01298)
o

AM730_099 o posterior

V7R7.3.0M5 (MHO01330)

Adicién de unidad de expansion de
E/S de 19 pulgadas

Esta operacién se admite en todas las
unidades de expansién de E/S de 19
pulgadas

FC admitidos para 9117-MMB y
9179-MHB: 5796, 5802, 5877, 7314-G30

Todos los niveles

Todos los niveles

Extraccion de cajén de E/S de 19
pulgadas

Admitida en todas las unidades de
expansion de E/S de 19 pulgadas

Todos los niveles

Todos los niveles
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Tabla 19. Firmware del sistema y niveles de HMC para reparaciones en sistemas 9117-MMB y 9179-MHB

Funcién

Niveles minimos del firmware del

sistema y de HMC

Niveles recomendados del firmware
del sistema y de HMC

Reparacién de nodo en caliente

AM720_084 o posterior
V7R7.2.0M3 (MH01298)
o

AM?730_078 o posterior

V7R7.3.0M3 (MHO01303)

AM720_113 o posterior
V7R7.2.0M3 (MH01298)
o

AM730_099 o posterior

V7R7.3.0M5 (MHO01330)

Reparacién de adaptador GX en
caliente

AM720_084 o posterior
V7R7.2.0M3 (MHO01298)
o

AM?730_078 o posterior

V7R7.3.0M3 (MHO01303)

AM720_113 o posterior
V7R7.2.0M3 (MHO01298)
o

AM730_099 o posterior

V7R7.3.0M5 (MHO01330)

Ventilador y fuente de alimentacién
del cajon de CEC de 19 pulgadas

Todos los niveles

Todos los niveles

Reparacién del cajon de E/S de 19
pulgadas

Esta operacion se admite en todas las
unidades de expansion de E/S de 19
pulgadas

Todos los niveles

Todos los niveles

Sustituciéon del panel del operador
(control)

Todos los niveles

Todos los niveles

Sustitucion del adaptador PCI

Todos los niveles

Todos los niveles

Niveles de HMC y firmware del sistema de los modelos 9117-MMC y 9179-MHC
Esta informacién proporciona el firmware del sistema minimo y recomendado, y los niveles de Consola
de gestiéon de hardware (HMC) para las operaciones de mantenimiento de adicién y reparacion de nodos
en caliente del CEC en sistemas IBM Power 770 (9117-MMC) y IBM Power 780 (9179-MHC).

Notas: En las tablas siguientes se utilizan los términos y abreviaturas siguientes.

1. FC es la abreviatura de Feature Code (c6digo de caracteristica).
2. Paquete es un paquete de cédigos de caracteristicas del mismo tipo.

3. CEC es el Central Electronics Complex (Complejo de electronica central).

Tabla 20. Niveles del firmware del sistema y de la HMC para la adicion de nodo en caliente, adicion o actualizacion
de memoria en caliente, adiciones de adaptador GX en caliente, y adicion y extraccion de cajones para sistemas

9117-MMC y 9179-MHC

Funcién

Niveles minimos del firmware del

sistema y de HMC

Niveles recomendados del firmware
del sistema y de HMC

Adiciéon de nodo

AM740_075 o posterior

V7R7.4.0M1 (MHO01297)

AM740_098 o posterior

V7R7.4.0M3 (MHO01333)

Adicién o actualizacion de nodo

AM740_075 o posterior

V7R7.4.0M1 (MHO01297)

AM740_098 o posterior

V7R7.4.0M3 (MHO01333)
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Tabla 20. Niveles del firmware del sistema y de la HMC para la adicion de nodo en caliente, adicion o actualizacion
de memoria en caliente, adiciones de adaptador GX en caliente, y adicion y extraccion de cajones para sistemas

9117-MMC y 9179-MHC (continuacion)

Funcion

Niveles minimos del firmware del
sistema y de HMC

Niveles recomendados del firmware
del sistema y de HMC

Adicién del adaptador GX

AM740_075 o posterior

V7R7.4.0M1 (MHO01297)

AM740_098 o posterior

V7R7.4.0M3 (MHO01333)

Adicién de unidad de expansién de
E/S de 19 pulgadas

Esta operacion se admite en todas las
unidades de expansion de E/S de 19
pulgadas

AM740_075 o posterior

V7R7.4.0M1 (MHO01297)

AM740_098 o posterior

V7R7.4.0M3 (MHO01333)

Extraccion de cajon de E/S de 19
pulgadas

Admitida en todas las unidades de
expansion de E/S de 19 pulgadas

AM740_075 o posterior

V7R7.4.0M1 (MH01297)

AM740_098 o posterior

V7R7.4.0M3 (MHO01333)

Tabla 21. Firmware del sistema y HMC para reparaciones para sistemas 9117-MMC y 9179-MHC

Funcién

Niveles minimos del firmware del
sistema y de HMC

Niveles recomendados del firmware
del sistema y de HMC

Reparacién de nodo en caliente

AM740_075 o posterior

V7R7.4.0M1 (MH01297)

AM740_098 o posterior

V7R7.4.0M3 (MHO01333)

Reparacién de adaptador GX en
caliente

AM740_075 o posterior

V7R7.4.0M1 (MH01297)

AM740_098 o posterior

V7R7.4.0M3 (MHO01333)

Ventilador y fuente de alimentacion
del cajon de CEC de 19 pulgadas

AM740_075 o posterior

V7R7.4.0M1 (MHO01297)

AM?740_098 o posterior

V7R7.4.0M3 (MHO01333)

Reparacién del cajon de E/S de 19
pulgadas

Esta operacion se admite en todas las
unidades de expansion de E/S de 19
pulgadas

AM740_075 o posterior

V7R7.4.0M1 (MH01297)

AM740_098 o posterior

V7R7.4.0M3 (MHO01333)

Sustituciéon del panel del operador
(control)

AM740_075 o posterior

V7R7.4.0M1 (MH01297)

AM740_098 o posterior

V7R7.4.0M3 (MH01333)

Sustitucion del adaptador PCI

AM?740_075 o posterior

V7R7.4.0M1 (MHO01297)

AM740_098 o posterior

V7R7.4.0M3 (MHO01333)

Niveles de HMC y firmware del sistema de los modelos 9117-MMD y 9179-MHD
Esta informacién proporciona el firmware del sistema minimo y recomendado, y los niveles de Consola
de gestiéon de hardware (HMC) para las operaciones de mantenimiento de adiciéon y reparacién de nodos
en caliente del CEC en sistemas IBM Power 770 (9117-MMD) y IBM Power 780 (9179-MHD).

Notas: En las tablas siguientes se utilizan los términos y abreviaturas siguientes.

1. FC es la abreviatura de Feature Code (c6digo de caracteristica).

2. Paquete es un paquete de cédigos de caracteristicas del mismo tipo.

3. CEC es el Central Electronics Complex (Complejo de electrénica central).
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Tabla 22. Niveles del firmware del sistema y de la HMC para la adicion de nodo en caliente, adicion o actualizacion
de memoria en caliente, adiciones de adaptador GX en caliente, y adicion y extraccion de cajones para sistemas

9117-MMD y 9179-MHD

Funcién

Niveles minimos del firmware del

sistema y de HMC

Niveles recomendados del firmware
del sistema y de HMC

Adicién de nodo

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Adicién o actualizacion de nodo

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Adicién del adaptador GX

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MH01335)

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Adicién de unidad de expansion de
E/S de 19 pulgadas

Esta operaciéon se admite en todas las
unidades de expansiéon de E/S de 19
pulgadas

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Extraccion de cajon de E/S de 19
pulgadas

Admitida en todas las unidades de
expansion de E/S de 19 pulgadas

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Tabla 23. Firmware del sistema y HMC

para reparaciones para sistemas 9117-MMD y 9179-MHD

Funcion

Niveles minimos del firmware del

sistema y de HMC

Niveles recomendados del firmware
del sistema y de HMC

Reparacién de nodo en caliente

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Reparacién de adaptador GX en
caliente

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MH01335)

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Ventilador y fuente de alimentacién
del cajon de CEC de 19 pulgadas

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Reparacién del cajon de E/S de 19
pulgadas

Esta operacion se admite en todas las
unidades de expansion de E/S de 19
pulgadas

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Sustitucién del panel del operador
(control)

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Sustituciéon del adaptador PCI

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

AM760_062 o posterior

V7R7.6.0M2 (MHO01335)

Planificaciéon para el mantenimiento de adicién y reparaciéon de nodos en caliente CEC 49



Niveles de firmware del sistema y de HMC del modelo 9119-FHB

Esta informacién indica los niveles de firmware del sistema minimo y recomendado, y los niveles de
Consola de gestion de hardware (HMC) para las operaciones de mantenimiento de adicién y reparaciéon

de nodos en caliente del CEC en sistemas IBM Power 795 (9119-FHB).

Notas: En las tablas siguientes se utilizan los términos y abreviaturas siguientes.

1. FC es la abreviatura de Feature Code (c6digo de caracteristica).

Paquete es un paquete de cédigos de caracteristicas del mismo tipo.

2
3. CEC es el Central Electronics Complex (Complejo de electrénica central).
4

CBU, o la capacidad de seguridad, indica que el cédigo de caracteristica incluye condiciones de uso

asi como hardware.

Tabla 24. Niveles del firmware del sistema y de la HMC para la adicion de nodo en caliente, adicion o actualizacion
de memoria en caliente, adiciones de adaptador GX en caliente, y adicion y extraccion de cajones para 9119-FHB

Funcion

Niveles minimos del firmware del
sistema y de HMC

Niveles recomendados del firmware
del sistema y de HMC

Adiciéon de nodo

FC admitidos para el chasis
9119-FHB:

Estandar: 4700, 4702

CBU: 7560, 7562

AH730_035 o posterior
V7R7.3.0 (MHO01257)

o

AH760_043 o posterior

V7R7.6.0 (MHO01328)

AH730_099 o posterior
V7R7.3.0M5 (MHO01330)
o

AH760_043 o posterior

V7R7.6.0M1 (MHO01329)

Adicién o actualizaciéon de nodo
FC admitidos:

Estandar: 5600, 5601, 5602

AH730_035 o posterior
V7R7.3.0 (MHO01257)

o

AH760_043 o posterior

V7R7.6.0 (MHO01328)

AH730_099 o posterior
V7R7.3.0M5 (MH01330)
o

AH760_043 o posterior

V7R7.6.0M1 (MHO01329)

Adicién del adaptador GX

FC admitidos: 1816

AH730_035 o posterior
V7R7.3.0 (MHO01257)

o

AH760_043 o posterior

V7R7.6.0 (MHO01328)

AH730_099 o posterior
V7R7.3.0M5 (MHO01330)
o

AH760_043 o posterior

V7R7.6.0M1 (MH01329)

Adicién de unidad de expansion de
E/S de 24 pulgadas

FC admitidos: 5798, 5797, 5803, 5873

Todos los niveles

Todos los niveles

Extraccion de cajon de E/S de 24
pulgadas

Admitida en todas las unidades de
expansion de E/S de 24 pulgadas

Todos los niveles

Todos los niveles
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Tabla 24. Niveles del firmware del sistema y de la HMC para la adicion de nodo en caliente, adicion o actualizacion
de memoria en caliente, adiciones de adaptador GX en caliente, y adicion y extraccion de cajones para

9119-FHB (continuacion)

Funcién

Niveles minimos del firmware del
sistema y de HMC

Niveles recomendados del firmware
del sistema y de HMC

Alimentacién general

FC con soporte: 6954 (expansién de
autoalimentado 6954 anadido en
bastidor)

AH730_035 o posterior
V7R7.3.0 (MHO01257)

o

AH760_043 o posterior

V7R7.6.0 (MHO01328)

AH730_099 o posterior
V7R7.3.0M5 (MH01330)
o

AH760_043 o posterior

V7R7.6.0M1 (MHO01329)

Tabla 25. Niveles de firmware del siste

ma y HMC para reparaciones en 9119-FHB

Funcion

Niveles minimos del firmware del
sistema y de HMC

Niveles recomendados del firmware
del sistema y de HMC

Reparacién de nodo en caliente

AH730_035 o posterior
V7R7.3.0 (MHO01257)

o

AH760_043 o posterior

V7R7.6.0 (MHO01328)

AH730_099 o posterior
V7R7.3.0M5 (MH01330)
o

AH760_043 o posterior

V7R7.6.0M1 (MHO01329)

Reparacion de adaptador GX en
caliente

AH730_035 o posterior
V7R7.3.0 (MHO01257)

o

AH760_043 o posterior

V7R7.6.0 (MHO01328)

AH730_099 o posterior
V7R7.3.0M5 (MH01330)
o

AH760_043 o posterior

V7R7.6.0M1 (MHO01329)

Reparacién del controlador del
sistema

AH730_035 o posterior
V7R7.3.0 (MHO01257)

o

AH760_043 o posterior

V7R7.6.0 (MHO01328)

AH730_099 o posterior
V7R7.3.0M5 (MHO01330)
o

AH760_043 o posterior

V7R7.6.0M1 (MHO01329)

Reparacién del cajon de E/S de 24
pulgadas

Esta operacién se admite en todas las
unidades de expansion de E/S de 24
pulgadas

Todos los niveles

Todos los niveles

Alimentacién general

AH730_035 o posterior
V7R7.3.0 (MHO01257)
o

AH760_043 o posterior

V7R7.6.0 (MHO01328)

AH730_099 o posterior
V7R7.3.0M5 (MH01330)
o

AH760_043 o posterior

V7R7.6.0M1 (MHO01329)
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Tabla 25. Niveles de firmware del sistema y HMC para reparaciones en 9119-FHB (continuacion)

Funcién

Niveles minimos del firmware del
sistema y de HMC

Niveles recomendados del firmware
del sistema y de HMC

Sustituciéon del adaptador PCI

Todos los niveles

Todos los niveles

Cableado flexible de los SMAP y FSP externos de cajon multiple de
los modelos 9117-MMB, 9117-MMC, 9117-MMD, 9179-MHB, 9179-MHC y

9179-MHD

Aprenda a conectar correctamente los cables flexibles externos del procesador de servicio flexible (FSP) y
del multiprocesador simétrico (SMP) a los sistemas de cajén mdltiple 9117-MMB, 9117-MMC, 9117-MMD,

9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD.

La muestra la configuracion de los cables flexibles del SMP frontal para los sistemas 9117-MMB,
9117-MMC, 9179-MHB y 9179-MHC con una tarjeta CPU (unidad central de proceso) de dos sockets.

2 cajones 3 cajones

4 cajones

Ry

—
—
==

(1 enlace)

=

P7ED3500-1

Figura 11. Cableado flexible de SMP de varios cajones para los modelos 9117-MMB, 9117-MMC, 9179-MHB y
9179-MHC (tarjeta CPU de dos sockets)

[Figura 12 en la pagina 53 muestra la configuraciéon de los cables flexibles SMP para sistemas 9117-MMD,
9179-MHC, and 9179-MHD con una tarjeta CPU de cuatro sockets.
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Figura 12. Cableado flexible SMP de varios cajones de modelos 9117-MMD, 9179-MHC, y 9179-MHD (tarjeta CPU de
cuatro sockets)

muestra la configuraciéon de los cables flexibles FSP posteriores de todos los sistemas
9117-MMB, 9117-MMC, 9117-MMD, 9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD.
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Figura 13. Cableado flexible de los FSP externos de cajon multiple de los modelos 9117-MMB, 9117-MMC,
9117-MMD, 9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD
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muestra los cédigos de ubicacién de cableado flexible FSP posterior y SMP frontal para todos
los sistemas 9117-MMB, 9117-MMC, 9117-MMD, 9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD.

P3-T1 P3-T2 P3-T3 P3-T4

| |
=N NI xS
GE ) @ @\% .
- WO M)l .. SMP
o

s frontal
kol

[TTE=1

FSP
trasero

P1-C1-T1

P2-T1 |

P7ED3502-0

Figura 14. Cddigos de ubicacion de conector de cableado flexible de varios cajones de modelo 9117-MMB,
9117-MMC, 9117-MMD, 9179-MHB, 9179-MHC y 9179-MHD. El frontal del servidor con los cddigos de ubicacion de
conector SMP se muestra en la primera ilustracion de esta figura. La parte posterior del servidor para los sistemas
que tienen instalada una tarjeta FSP (CCIN 2BBB) se muestra en la ilustracion central de esta figura. La parte
posterior del servidor para los sistemas que tienen instalada una tarjeta de paso a través (CCIN 2BBC) se muestra en
la ilustracion inferior de esta figura.

Mantenimiento de adicidn y reparacion de nodos en caliente del CEC en un
sistema de dos cajones con una tarjeta de CPU de dos sockets - Frontal

Realice el mantenimiento de adicién y reparacién de nodos en caliente del CEC en la parte frontal
(unidad central de proceso, memoria y otros componentes del CEC) o sustituciéon de uno de los dos
cajones. Este procedimiento no es necesario para la unidad de disco duro, el soporte de almacenamiento
ni el ensamblaje.

Quite el frontal del cajon 1.

Quite el frontal del cajon 2.

Quite el conjunto de cables flexibles 1 del SMP.
Quite el conjunto de cables flexibles 2 del SMP.
Realice las operaciones de mantenimiento necesarias.

o0~ wh =

Vuelva a instalar el conjunto de cables flexibles 1 del SMP en el conector P3-T1 del cajén 1 y en el
conector P3-T1 del cajon 2.

7. Vuelva a instalar el conjunto de cables flexibles 2 del SMP en el conector P3-T4 del cajéon 1y en el
conector P3-T4 del cajon 2.

8. Vuelva a colocar el frontal en el cajon 1.
9. Vuelva a colocar el frontal en el cajon 2.
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Figura 15. Cableado flexible de dos cajones para los modelos 9117-MMB, 9117-MMC, 9179-MHB y 9179-MHC (tarjeta
CPU de dos sockets)

Mantenimiento de adicion y reparacion de nodos en caliente del CEC en un
sistema de dos cajones con una tarjeta de CPU de cuatro sockets - Frontal

Realice el mantenimiento de adicién y reparacion de nodos en caliente del CEC en la parte frontal
(unidad central de proceso, memoria y otros componentes del CEC) o sustituciéon de uno de los dos
cajones. Este procedimiento no es necesario para la unidad de disco duro, el soporte de almacenamiento
ni el ensamblaje.

Nota: El procedimiento se aplica a los sistemas siguientes:

* Los sistemas de modelo 9117-MMD que tienen un cédigo de funcién (FC) EPMO o EPM1 y el niimero
de identificacién de tarjeta (CCIN) AAF4 o AAF6 instalado.

* Los sistemas de modelo 9179-MHC que tienen FC EP24 y CCIN 53A5 instalado.

* Los sistemas de modelo 9179-MHD que tienen FC EPHO o EPH2 y CCIN 54A8 o 54B4 instalados.
Quite el frontal del cajon 1.

Quite el frontal del cajon 2.

Quite el conjunto de cables flexibles 4 del SMP.

Quite el conjunto de cables flexibles 1 del SMP.

Quite el conjunto de cables flexibles 2 del SMP.

Realice las operaciones de mantenimiento necesarias.

No o r~owDd =

Vuelva a instalar el conjunto de cables flexibles 2 del SMP en el conector P3-T4 del cajén 1 y en el
conector P3-T4 del cajon 2.

8. Vuelva a instalar el conjunto de cables flexibles 1 del SMP en el conector P3-T1 del cajon 1 y en el
conector P3-T1 del cajon 2.

9. Vuelva a instalar el conjunto de cables flexibles 4 del SMP en el conector P3-T2 del cajéon 1y en el
conector P3-T2 del cajon 2.

10. Vuelva a colocar el frontal en el cajon 1.
11. Vuelva a colocar el frontal en el cajon 2.
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P7ED3551-2

Figura 16. Cableado flexible de dos cajones de modelo 9117-MMD, 9179-MHC y 9179-MHD (tarjeta CPU de cuatro
sockets)

Mantenimiento de adicidn y reparacion de nodos en caliente del CEC en un
sistema de dos cajones - Posterior

Realizar el mantenimiento de adicién y reparacién de nodos en caliente del CEC en el FSP trasero o la
sustituciéon de uno de los dos cajones.

Atencion: La secuencia de conexion de los conectores del cable de FSP es de vital importancia. El
conector del cable P2-T1 debe conectarse antes de realizar las demas conexiones de un alojamiento dado.
Si no se conecta el conector P2-T1 en primer lugar, pueden producirse errores en el sistema.

1.

Quite la cubierta del FSP del cajon 1.

2. Quite la cubierta del FSP del cajon 2.

ok

Quite el conjunto de cables flexibles A del FSP.
Realice las operaciones de mantenimiento necesarias.

Vuelva a conectar el conjunto de cables flexibles A del FSP al conector P2-T1 del cajon 1 y al conector
P2-T1 del cajon 2.

Vuelva a conectar el conjunto de cables flexibles A del FSP al conector P1-C1-T3 del cajon 1 y al
conector P1-C1-T3 del cajén 2.

Vuelva a colocar la cubierta del FSP en el cajon 1.
Vuelva a colocar la cubierta del FSP en el cajon 2.

P7ED3554-1

Figura 17. Cableado flexible de dos cajones de los modelos 9117-MMB, 9117-MMC, 9117-MMD, 9179-MHB,
9179-MHC y 9179-MHD - posterior
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Mantenimiento de adicion y reparacion de nodos en caliente del CEC en un
sistema de tres cajones con una tarjeta de CPU de dos sockets - Frontal del cajon
1

Realice el mantenimiento de adicién y reparacion de nodos en caliente del CEC en la parte frontal
(unidad central de proceso, memoria y otros componentes del CEC) o sustitucién del cajon 1. Este
procedimiento no es necesario para la unidad de disco duro, el soporte de almacenamiento ni el
ensamblaje. Para obtener informacién acerca de las ubicaciones y c6édigos del conjunto de cables flexibles
del SMP, consulte [Figura 18 en la pagina 58|

1. Quite el frontal del cajén 1.

2. Quite el frontal del cajon 2.

3. Quite el conjunto de cables flexibles 2 del SMP.
4

. Desconecte el mecanismo de cierre del conjunto de cables flexibles del SMP 3T del conector P3-T2 en
el cajon 1.

o

Aparte el conjunto de cables flexibles del SMP a un lado.

o

Realice las operaciones de mantenimiento necesarias.

7. Vuelva a conectar el mecanismo de cierre del conjunto de cables flexibles del SMP 3T al conector
P3-T2 en el cajon 1.

8. Vuelva a instalar el conjunto de cables flexibles 2 del SMP en el conector P3-T4 del cajon 1 y en el
conector P3-T4 del cajon 2.

9. Vuelva a colocar el frontal en el cajon 1.

10. Vuelva a colocar el frontal en el cajon 2.

Mantenimiento de adicidon y reparacion de nodos en caliente del CEC en un
sistema de tres cajones con una tarjeta de CPU de dos sockets - Frontal del cajon
2

Realice el mantenimiento de adicién y reparacion de nodos en caliente del CEC en la parte frontal
(unidad central de proceso, memoria y otros componentes del CEC) o sustitucion del cajon 2. Este
procedimiento no es necesario para la unidad de disco duro, el soporte de almacenamiento ni el
ensamblaje. Para obtener informacién acerca de las ubicaciones y c6édigos del conjunto de cables flexibles
del SMP, consulte [Figura 18 en la pagina 58|

1. Quite el frontal del cajén 1.
Quite el frontal del cajon 2.
Quite el frontal del cajon 3.
Quite el conjunto de cables flexibles 2 del SMP.
Quite el conjunto de cables flexibles 4 del SMP.

Realice las operaciones de mantenimiento necesarias.

N ok

Vuelva a instalar el conjunto de cables flexibles 4 del SMP en el conector P3-T2 del cajéon 2 y en el
conector P3-T2 del cajon 3.

8. Vuelva a instalar el conjunto de cables flexibles 2 del SMP en el conector P3-T4 del cajéon 1y en el
conector P3-T4 del cajon 2.

9. Vuelva a colocar el frontal en el cajon 1.
10. Vuelva a colocar el frontal en el cajon 2.

11. Vuelva a colocar el frontal en el cajon 3.

Mantenimiento de adicidon y reparacion de nodos en caliente del CEC en un
sistema de tres cajones con una tarjeta de CPU de dos sockets - Frontal del cajon
3

Realice el mantenimiento de adicién y reparacion de nodos en caliente del CEC en la parte frontal
(unidad central de proceso, memoria y otros componentes del CEC) o sustitucién del cajon 3. Este
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procedimiento no es necesario para la unidad de disco duro, el soporte de almacenamiento ni el
ensamblaje. Para obtener informacién acerca de las ubicaciones y cédigos del conjunto de cables flexibles

del SMP, consulte

1. Quite el frontal del cajén 1.
2. Quite el frontal del cajon 2.
Quite el frontal del cajon 3.
Quite el conjunto de cables flexibles 4 del SMP.
Quite el conjunto de cables flexibles 3 del SMP.

Realice las operaciones de mantenimiento necesarias.

N oo~

Vuelva a instalar el conjunto de cables flexibles 3 del SMP en el conector P3-T2 del cajon 1y en el
conector P3-T1 del cajon 3.

8. Vuelva a instalar el conjunto de cables flexibles 4 del SMP en el conector P3-T2 del cajon 2 y en el
conector P3-T2 del cajon 3.

9. Vuelva a colocar el frontal en el cajon 1.
10. Vuelva a colocar el frontal en el cajon 2.
11. Vuelva a colocar el frontal en el cajon 3.
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Figura 18. Cableado flexible de tres cajones para los modelos 9117-MMB, 9117-MMC, 9179-MHB y 9179-MHC (tarjeta
CPU de dos sockets) - frontal

Mantenimiento de adicidon y reparacion de nodos en caliente del CEC en un
sistema de tres cajones con una tarjeta de CPU de cuatros sockets - Frontal del
cajon 1

Realice el mantenimiento de adicién y reparacion de nodos en caliente del CEC en la parte frontal
(unidad central de proceso, memoria y otros componentes del CEC) o sustitucién del cajon 1. Este
procedimiento no es necesario para la unidad de disco duro, el soporte de almacenamiento ni el
ensamblaje. Para obtener informacién acerca de las ubicaciones y cédigos del conjunto de cables flexibles
del SMP, consulte [Figura 19 en la pagina 61}

Nota: El procedimiento se aplica a los sistemas siguientes:

* Los sistemas de modelo 9117-MMD que tienen un cédigo de funcién (FC) EPMO o EPM1 y el nimero
de identificacién de tarjeta (CCIN) AAF4 o AAF6 instalado.

* Los sistemas de modelo 9179-MHC que tienen FC EP24 y CCIN 53A5 instalado.
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* Los sistemas de modelo 9179-MHD que tienen FC EPHO o EPH2 y CCIN 54A8 o 54B4 instalados.
Quite el frontal del cajén 1.

Quite el frontal del cajon 2.

Desconecte el conjunto de cables flexibles del SMP 2T del cajon 1.

Quite el conjunto de cables flexibles 1 del SMP.

Desconecte el mecanismo de cierre del conjunto de cables flexibles del SMP 3T del cajon 1.
Desconecte el mecanismo de cierre del conjunto de cables flexibles del SMP 6T del cajon 1.
Aparte los conjuntos flexibles del SMP a un lado.

Realice las operaciones de mantenimiento necesarias.

© N ORr N

Vuelva a conectar el mecanismo de cierre del conjunto de cables flexibles del SMP 6T al conector
P3-T3 en el cajén 1.

Vuelva a conectar el mecanismo de cierre del conjunto de cables flexibles del SMP 3T al conector
P3-T2 en el cajén 1.

11. Vuelva a instalar el conjunto de cables flexibles 1 del SMP en el conector P3-T1 del cajéon 1 y en el
conector P3-T1 del cajon 2.

—
©

12. Vuelva a conectar el conjunto de cables flexibles del SMP 2T al conector P3-T4 en el cajon 1.
13. Vuelva a colocar el frontal en el cajon 1.

14. Vuelva a colocar el frontal en el cajon 2.

Mantenimiento de adicion y reparacion de nodos en caliente del CEC en un
sistema de tres cajones con una tarjeta de CPU de cuatro sockets - Frontal del
cajon 2

Realice el mantenimiento de adicién y reparacion de nodos en caliente del CEC en la parte frontal
(unidad central de proceso, memoria y otros componentes del CEC) o sustitucion del cajon 2. Este
procedimiento no es necesario para la unidad de disco duro, el soporte de almacenamiento ni el
ensamblaje. Para obtener informacién acerca de las ubicaciones y c6digos del conjunto de cables flexibles
del SMP, consulte [Figura 19 en la pagina 61}

Nota: El procedimiento se aplica a los sistemas siguientes:

* Los sistemas de modelo 9117-MMD que tienen un cédigo de funcién (FC) EPM0O o EPM1 y el niimero
de identificacién de tarjeta (CCIN) AAF4 o AAF6 instalado.

* Los sistemas de modelo 9179-MHC que tienen FC EP24 y CCIN 53A5 instalado.

* Los sistemas de modelo 9179-MHD que tienen FC EPHO o EPH2 y CCIN 54A8 o 54B4 instalados.
Quite el frontal del cajon 1.

Quite el frontal del cajon 2.

Quite el frontal del cajon 3.

Quite el conjunto de cables flexibles 7 del SMP.

Quite el conjunto de cables flexibles 1 del SMP.

Quite el conjunto de cables flexibles 4 del SMP.

Desconecte el mecanismo de cierre del conjunto de cables flexibles del SMP 2B del cajon 2.
Aparte el conjunto de cables flexibles del SMP a un lado.

Realice las operaciones de mantenimiento necesarias.

COX® NGO ADND

—_

Vuelva a conectar el mecanismo de cierre del conjunto de cables flexibles del SMP 2B al conector
P3-T4 en el cajon 2.

. Vuelva a instalar el conjunto de cables flexibles 4 del SMP en el conector P3-T2 del cajon 2 y en el
conector P3-T2 del cajon 3.

—_
—_

—_
N

. Vuelva a instalar el conjunto de cables flexibles 1 del SMP en el conector P3-T1 del cajéon 1 y en el
conector P3-T1 del cajon 2.
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13. Vuelva a instalar el conjunto de cables flexibles del SMP 7 en el conector P3-T3 en el cajén 2 y en el
conector P3-T3 en el cajon 3.

14. Vuelva a colocar el frontal en el cajén 1.
15. Vuelva a colocar el frontal en el cajon 2.
16. Vuelva a colocar el frontal en el cajon 3.

Mantenimiento de adicion y reparacion de nodos en caliente del CEC en un
sistema de tres cajones con una tarjeta de CPU de cuatros sockets - Frontal del
cajon 3

Realice el mantenimiento de adicién y reparaciéon de nodos en caliente del CEC en la parte frontal
(unidad central de proceso, memoria y otros componentes del CEC) o sustitucion del cajon 3. Este
procedimiento no es necesario para la unidad de disco duro, el soporte de almacenamiento ni el
ensamblaje. Para obtener informacién acerca de las ubicaciones y cédigos del conjunto de cables flexibles
del SMP, consulte [Figura 19 en la pagina 61|

Nota: El procedimiento se aplica a los sistemas siguientes:

* Los sistemas de modelo 9117-MMD que tienen un cédigo de funcién (FC) EPMO o EPM1 y el niimero
de identificacién de tarjeta (CCIN) AAF4 o AAF6 instalado.

* Los sistemas de modelo 9179-MHC que tienen FC EP24 y CCIN 53A5 instalado.

* Los sistemas de modelo 9179-MHD que tienen FC EPHO o EPH2 y CCIN 54A8 o 54B4 instalados.
Quite el frontal del cajon 1.

Quite el frontal del cajon 2.

Quite el frontal del cajon 3.

Quite el conjunto de cables flexibles 7 del SMP.

Quite el conjunto de cables flexibles 6 del SMP.

Desconecte el conjunto de cables flexibles del SMP 4B del cajon 3.

Desconecte el conjunto de cables flexibles del SMP 3B del cajon 3.

Realice las operaciones de mantenimiento necesarias.

Vuelva a conectar el conjunto de cables flexibles del SMP 3B al conector P3-T1 en el cajon 3.
Vuelva a conectar el conjunto de cables flexibles del SMP 4B al conector P3-T2 en el cajon 3.

SO 0 NOo oAb~

—_ -k

Vuelva a instalar el conjunto de cables flexibles 6 del SMP en el conector P3-T3 del cajén 1 y en el
conector P3-T4 del cajon 3.

_.
N

Vuelva a instalar el conjunto de cables flexibles del SMP 7 en el conector P3-T3 en el cajon 2 y en el
conector P3-T3 en el cajon 3.

—
w

Vuelva a colocar el frontal en el cajon 1.

_L
E

Vuelva a colocar el frontal en el cajon 2.

_.
o

Vuelva a colocar el frontal en el cajon 3.
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Figura 19. Cableado flexible de tres cajones de modelo 9117-MMD, 9179-MHC y 9179-MHD (tarjeta CPU de cuatro
sockets)- frontal

Mantenimiento de adicion y reparacion de nodos en caliente del CEC en un
sistema de tres cajones - Parte trasera del cajon 1

Realizar el mantenimiento de adicién y reparaciéon de nodos en caliente del CEC en el FSP posterior o la
sustitucion del cajon 1. Para obtener informacién acerca de las ubicaciones y cédigos del conjunto de
cables flexibles del FSP, consulte [Figura 20 en la pagina 63}

Atencién: La secuencia de conexién de los conectores del cable de FSP es de vital importancia. El
conector del cable P2-T1 debe conectarse antes de realizar las demas conexiones de un alojamiento dado.
Si no se conecta el conector P2-T1 en primer lugar, pueden producirse errores en el sistema.

1. Quite la cubierta del FSP del cajon 1.

2. Quite la cubierta del FSP del cajon 2.
3. Desconecte el conector B del conjunto de cables flexibles del FSP P1-C1-T2 del cajon 1.
4. Desconecte los conectores del conjunto de cables flexibles A del FSP P1-C1-T3 y P2-T1 del cajén 1.
5. Aparte el conjunto de cables flexibles del FSP a un lado.
6. Realice las operaciones de mantenimiento necesarias.
7. Vuelva a conectar el conector A del conjunto de cables flexibles del FSP P2-T1 al cajon 1.
8. Vuelva a conectar el conector A del conjunto de cables flexibles del FSP P1-C1-T3 al cajén 1.
9. Vuelva a conectar el conector B del conjunto de cables flexibles del FSP P1-C1-T2 al cajén 1.
10. Vuelva a colocar la cubierta del FSP en el cajon 1.
11. Vuelva a colocar la cubierta del FSP en el cajén 2.

Mantenimiento de adicidon y reparacion de nodos en caliente del CEC en un
sistema de tres cajones - Parte trasera del cajon 2

Realizar el mantenimiento de adicioén y reparacién de nodos en caliente del CEC en el FSP posterior o la
sustitucién del cajon 2. Para obtener informacién acerca de las ubicaciones y cédigos del conjunto de
cables flexibles del FSP, consulte [Figura 20 en la pagina 63}
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Atencion: La secuencia de conexion de los conectores del cable de FSP es de vital importancia. El
conector del cable P2-T1 debe conectarse antes de realizar las demas conexiones de un alojamiento dado.
Si no se conecta el conector P2-T1 en primer lugar, pueden producirse errores en el sistema.

1. Quite la cubierta del FSP del cajon 1.

2. Quite la cubierta del FSP del cajén 2.

Quite la cubierta del FSP del cajén 3.

Desconecte el conector B del conjunto de cables flexibles del FSP P1-C1-T2 del cajon 2.
Desconecte los conectores del conjunto de cables flexibles A del FSP P1-C1-T3 y P2-T1 del cajon 2.
Aparte los tres conectores del conjunto de cables flexibles del FSP a un lado.

Realice las operaciones de mantenimiento necesarias.
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Vuelva a conectar el conector A del conjunto de cables flexibles del FSP P2-T1 al cajon 2.

9. Vuelva a conectar el conector A del conjunto de cables flexibles del FSP P1-C1-T3 al cajén 2.
10. Vuelva a conectar el conector B del conjunto de cables flexibles del FSP P1-C1-T2 al cajén 2.
11. Vuelva a colocar la cubierta del FSP en el cajon 1.

12. Vuelva a colocar la cubierta del FSP en el cajén 2.
13. Vuelva a instalar la cubierta del FSP en el cajon 3.

Mantenimiento de adicidon y reparacion de nodos en caliente del CEC en un
sistema de tres cajones - Parte trasera del cajon 3

Realizar el mantenimiento de adicién y reparaciéon de nodos en caliente del CEC en el FSP posterior o la
sustitucion del cajon 3. Para obtener informacién acerca de las ubicaciones y cédigos del conjunto de
cables flexibles del FSP, consulte |[Figura 20 en la pagina 63]

Atencién: La secuencia de conexién de los conectores del cable de FSP es de vital importancia. El
conector del cable P2-T1 debe conectarse antes de realizar las demas conexiones de un alojamiento dado.
Si no se conecta el conector P2-T1 en primer lugar, pueden producirse errores en el sistema.

1. Quite la cubierta del FSP del cajon 2.

2. Quite la cubierta del FSP del cajon 3.

Desconecte los conectores del conjunto de cables flexibles B del FSP P1-C1-T1 y P2-T1 del cajon 3.
Aparte el conjunto de cables flexibles del FSP a un lado.

Realice las operaciones de mantenimiento necesarias.

Vuelva a conectar el conector B del conjunto de cables flexibles del FSP P2-T1 al cajon 3.

Vuelva a conectar el conector B del conjunto de cables flexibles del FSP P1-C1-T1 al cajon 3.

Vuelva a colocar la cubierta del FSP en el cajon 2.

© o N Ok

Vuelva a instalar la cubierta del FSP en el cajon 3.
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Figura 20. Cableado flexible de tres cajones de los modelos 9117-MMB, 9117-MMC, 9117-MMD, 9179-MHB,
9179-MHC y 9179-MHD - posterior

Mantenimiento de adicion y reparacion de nodos en caliente del CEC en un
sistema de cuatro cajones con una tarjeta de CPU de dos o cuatro sockets -
Frontal del cajon 1

Realice el mantenimiento de adicién y reparaciéon de nodos en caliente del CEC en la parte frontal
(unidad central de proceso, memoria y otros componentes del CEC) o sustitucién del cajon 1. Este
procedimiento no es necesario para la unidad de disco duro, el soporte de almacenamiento ni el
ensamblaje. Para obtener informacién acerca de las ubicaciones y cédigos del conjunto de cables flexibles
del SMP, consulte [Figura 21 en la pagina 66|

1.

—
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1.

12.

13.
14.
15.
16.

Quite el frontal del cajon 1.

Quite el frontal del cajon 2.

Quite el frontal del cajon 3.

Quite el frontal del cajon 4.

Quite el conjunto de cables flexibles 5 del SMP.

Desconecte el mecanismo de cierre del conjunto de cables flexibles del SMP 3T del cajon 1.
Desconecte el mecanismo de cierre del conjunto de cables flexibles del SMP 2T del cajon 1.
Aparte ambos conjuntos de cables flexibles del SMP a un lado.

Realice las operaciones de mantenimiento necesarias.

Vuelva a conectar el mecanismo de cierre del conjunto de cables flexibles del SMP 2T al conector
P3-T4 en el cajon 1.

Vuelva a conectar el mecanismo de cierre del conjunto de cables flexibles del SMP 3T al conector
P3-T2 en el cajon 1.

Vuelva a instalar el conjunto de cables flexibles 5 del SMP en el conector P3-T1 del cajén 1 y en el
conector P3-T1 del cajén 4.

Vuelva a colocar el frontal en el cajon 1.
Vuelva a colocar el frontal en el cajon 2.
Vuelva a colocar el frontal en el cajon 3.

Vuelva a colocar el frontal en el cajon 4.
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Mantenimiento de adicion y reparacion de nodos en caliente del CEC en un
sistema de cuatro cajones con una tarjeta de CPU de dos o cuatro sockets -
Frontal del cajon 2

Realice el mantenimiento de adicién y reparacion de nodos en caliente del CEC en la parte frontal
(unidad central de proceso, memoria y otros componentes del CEC) o sustituciéon del cajon 2. Este
procedimiento no es necesario para la unidad de disco duro, el soporte de almacenamiento ni el
ensamblaje. Para obtener informacién acerca de las ubicaciones y cédigos del conjunto de cables flexibles
del SMP, consulte [Figura 21 en la pagina 66

1. Quite el frontal del cajén 1.

2. Quite el frontal del cajon 2.

Quite el frontal del cajon 3.

Quite el conjunto de cables flexibles 4 del SMP.

Desconecte el mecanismo de cierre del conjunto de cables flexibles del SMP 6T del cajon 2.
Quite el conjunto de cables flexibles 2 del SMP.

Aparte el conjunto de cables flexibles del SMP a un lado.

Realice las operaciones de mantenimiento necesarias.
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Vuelva a instalar el conjunto de cables flexibles 2 del SMP en el conector P3-T4 del cajén 1 y en el
conector P3-T4 del cajon 2.

10. Vuelva a conectar el mecanismo de cierre del conjunto de cables flexibles del SMP 6T al conector
P3-T3 en el cajon 2.

11. Vuelva a instalar el conjunto de cables flexibles 4 del SMP en el conector P3-T2 del cajon 2 y en el
conector P3-T2 del cajon 3.

12. Vuelva a colocar el frontal en el cajon 1.
13. Vuelva a colocar el frontal en el cajon 2.
14. Vuelva a colocar el frontal en el cajon 3.

Mantenimiento de adicidon y reparacion de nodos en caliente del CEC en un
sistema de cuatro cajones con una tarjeta de CPU de dos o cuatro sockets -
Frontal del cajon 3

Realice el mantenimiento de adicién y reparacion de nodos en caliente del CEC en la parte frontal
(unidad central de proceso, memoria y otros componentes del CEC) o sustitucién del cajon 3. Este
procedimiento no es necesario para la unidad de disco duro, el soporte de almacenamiento ni el
ensamblaje. Para obtener informacién acerca de las ubicaciones y cédigos del conjunto de cables flexibles
del SMP, consulte [Figura 21 en la pagina 66|

1. Quite el frontal del cajon 2.

2. Quite el frontal del cajon 3.

Quite el frontal del cajon 4.

Quite el conjunto de cables flexibles 4 del SMP.

Quite el conjunto de cables flexibles 7 del SMP.

Desconecte el mecanismo de cierre del conjunto de cables flexibles del SMP 3B del cajon 3.
Aparte el conjunto de cables flexibles del SMP a un lado.

Realice las operaciones de mantenimiento necesarias.
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Vuelva a conectar el mecanismo de cierre del conjunto de cables flexibles del SMP 3B al conector

P3-T1 en el cajén 3.

10. Vuelva a instalar el conjunto de cables flexibles del SMP 7 en el conector P3-T3 del cajén 3 y en el
conector P3-T3 del cajon 4.

11. Vuelva a instalar el conjunto de cables flexibles 4 del SMP en el conector P3-T2 del cajon 2 y en el

conector P3-T2 del cajon 3. Deslice la parte vertical del cable por debajo del conjunto de cables

flexibles del SMP 5, pero por encima del conjunto de cables flexibles del SMP 3.
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12.
13.
14.

Vuelva a colocar el frontal en el cajon 2.
Vuelva a colocar el frontal en el cajén 3.

Vuelva a colocar el frontal en el cajon 4.

Mantenimiento de adicion y reparacion de nodos en caliente del CEC en un
sistema de cuatro cajones con una tarjeta de CPU de dos o cuatro sockets -
Frontal del cajon 4

Realice el mantenimiento de adicién y reparacion de nodos en caliente del CEC en la parte frontal
(unidad central de proceso, memoria y otros componentes del CEC) o sustituciéon del cajon 4. Este
procedimiento no es necesario para la unidad de disco duro, el soporte de almacenamiento ni el
ensamblaje. Para obtener informacién acerca de las ubicaciones y c6édigos del conjunto de cables flexibles
del SMP, consulte [Figura 21 en la pagina 66}

1.
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11.

12.
13.
14.
15.

Quite el frontal del cajon 1.

Quite el frontal del cajon 2.

Quite el frontal del cajon 3.

Quite el frontal del cajon 4.

Quite el conjunto de cables flexibles 5 del SMP.
Quite el conjunto de cables flexibles 7 del SMP.
Quite el conjunto de cables flexibles 6 del SMP.
Realice las operaciones de mantenimiento necesarias.

Vuelva a instalar el conjunto de cables flexibles del SMP 6 en el conector P3-T3 del cajon 2 y en el
conector P3-T4 del cajon 4.

Vuelva a instalar el conjunto de cables flexibles del SMP 7 en el conector P3-T3 del cajéon 3 y en el
conector P3-T3 del cajon 4.

Vuelva a instalar el conjunto de cables flexibles 5 del SMP en el conector P3-T1 del cajén 1 y en el
conector P3-T1 del cajon 4.

Vuelva a colocar el frontal en el cajon 1.
Vuelva a colocar el frontal en el cajon 2.
Vuelva a colocar el frontal en el cajon 3.

Vuelva a colocar el frontal en el cajon 4.
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Figura 21. Cableado flexible de cuatro cajones de los modelos 9117-MMB, 9117-MMC, 9117-MMD, 9179-MHB,
9179-MHC y 9179-MHD - frontal

Mantenimiento de adicidon y reparacion de nodos en caliente del CEC en un
sistema de cuatro cajones - Parte trasera del cajon 1

Realizar el mantenimiento de adicién y reparacién de nodos en caliente del CEC en el FSP posterior o la
sustitucion del cajon 1. Para obtener informacion acerca de las ubicaciones y cédigos del conjunto de
cables flexibles del FSP, consulte |[Figura 22 en la pagina 68}

Atencion: La secuencia de conexion de los conectores del cable de FSP es de vital importancia. El
conector del cable P2-T1 debe conectarse antes de realizar las demas conexiones de un alojamiento dado.
Si no se conecta el conector P2-T1 en primer lugar, pueden producirse errores en el sistema.

Quite la cubierta del FSP del cajon 1.

2. Quite la cubierta del FSP del cajon 2.
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Desconecte el conector C del conjunto de cables flexibles del FSP P1-C1-T1 del cajén 1.
Desconecte el conector B del conjunto de cables flexibles del FSP P1-C1-T2 del cajon 1.
Desconecte los conectores del conjunto de cables flexibles A del FSP P1-C1-T3 y P2-T1 del cajon 1.
Aparte los tres conjuntos de cables flexibles a un lado.

Realice las operaciones de mantenimiento necesarias.

Vuelva a conectar el conector A del conjunto de cables flexibles del FSP P2-T1 al cajon 1.

Vuelva a conectar el conector A del conjunto de cables flexibles del FSP P1-C1-T3 al cajon 1.
Vuelva a conectar el conector B del conjunto de cables flexibles del FSP P1-C1-T2 al cajon 1.

. Vuelva a conectar el conector C del conjunto de cables flexibles del FSP P1-C1-T1 al cajén 1.

Vuelva a colocar la cubierta del FSP en el cajon 1.
Vuelva a colocar la cubierta del FSP en el cajon 2.



Mantenimiento de adicion y reparacion de nodos en caliente del CEC en un
sistema de cuatro cajones - Parte trasera del cajon 2

Realizar el mantenimiento de adicién y reparacion de nodos en caliente del CEC en el FSP posterior o la
sustitucion del cajon 2. Para obtener informacién acerca de las ubicaciones y cédigos del conjunto de
cables flexibles del FSP, consulte [Figura 22 en la pagina 68}

Atencién: La secuencia de conexién de los conectores del cable de FSP es de vital importancia. El
conector del cable P2-T1 debe conectarse antes de realizar las deméas conexiones de un alojamiento dado.
Si no se conecta el conector P2-T1 en primer lugar, pueden producirse errores en el sistema.

1. Quite la cubierta del FSP del cajon 1.

Quite la cubierta del FSP del cajén 2.

Quite la cubierta del FSP del cajon 3.

Desconecte el conector C del conjunto de cables flexibles del FSP P1-C1-T1 del cajén 2.
Desconecte el conector B del conjunto de cables flexibles del FSP P1-C1-T2 del cajon 2.
Desconecte los conectores del conjunto de cables flexibles A del FSP P1-C1-T3 y P2-T1 del cajon 2.

Aparte los cuatro conectores del conjunto de cables flexibles del FSP a un lado.
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Realice las operaciones de mantenimiento necesarias.

9. Vuelva a conectar el conector A del conjunto de cables flexibles del FSP P2-T1 al cajon 2.
10. Vuelva a conectar el conector A del conjunto de cables flexibles del FSP P1-C1-T3 al cajén 2.
11. Vuelva a conectar el conector B del conjunto de cables flexibles del FSP P1-C1-T2 al cajon 2.
12. Vuelva a conectar el conector C del conjunto de cables flexibles del FSP P1-C1-T1 al cajén 2.
13. Vuelva a colocar la cubierta del FSP en el cajon 1.

14. Vuelva a colocar la cubierta del FSP en el cajon 2.

15. Vuelva a instalar la cubierta del FSP en el cajon 3.

Mantenimiento de adicién y reparacion de nodos en caliente del CEC en un
sistema de cuatro cajones - Parte trasera del cajon 3

Realizar el mantenimiento de adicion y reparacién de nodos en caliente del CEC en el FSP posterior o la
sustitucion del cajon 3. Para obtener informacién acerca de las ubicaciones y cédigos del conjunto de
cables flexibles del FSP, consulte [Figura 22 en la pagina 68}

Atencion: La secuencia de conexién de los conectores del cable de FSP es de vital importancia. El
conector del cable P2-T1 debe conectarse antes de realizar las demdas conexiones de un alojamiento dado.
Si no se conecta el conector P2-T1 en primer lugar, pueden producirse errores en el sistema.

1. Quite la cubierta del FSP del cajon 2.

Quite la cubierta del FSP del cajon 3.

Quite la cubierta del FSP del cajon 4.

Desconecte los conectores del conjunto de cables flexibles B del FSP P1-C1-T1 y P2-T1 del cajén 3.
Aparte el conjunto de cables flexibles del FSP a un lado.

Realice las operaciones de mantenimiento necesarias.

Vuelva a conectar el conector B del conjunto de cables flexibles del FSP P2-T1 al cajén 3.

Vuelva a conectar el conector B del conjunto de cables flexibles del FSP P1-C1-T1 al cajon 3.
Vuelva a colocar la cubierta del FSP en el cajon 2.

Vuelva a instalar la cubierta del FSP en el cajon 3.
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Vuelva a colocar la cubierta del FSP en el cajon 4.
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Mantenimiento de adicion y reparacion de nodos en caliente del CEC en un
sistema de cuatro cajones - Parte trasera del cajon 4

Realizar el mantenimiento de adicién y reparacién de nodos en caliente del CEC en el FSP posterior o la
sustitucion del cajon 4. Para obtener informacién acerca de las ubicaciones y cédigos del conjunto de

cables flexibles del FSP, consulte

Atencién: La secuencia de conexién de los conectores del cable de FSP es de vital importancia. El
conector del cable P2-T1 debe conectarse antes de realizar las demds conexiones de un alojamiento dado.
Si no se conecta el conector P2-T1 en primer lugar, pueden producirse errores en el sistema.

1. Quite la cubierta del FSP del cajon 3.

2. Quite la cubierta del FSP del cajon 4.

Desconecte los conectores del conjunto de cables flexibles C del FSP P1-C1-T1 y P2-T1 del cajon 4.
Aparte el conjunto de cables flexibles del FSP a un lado.

Realice las operaciones de mantenimiento necesarias.

Vuelva a conectar el conector C del conjunto de cables flexibles del FSP P2-T1 al cajon 4.

Vuelva a conectar el conector C del conjunto de cables flexibles del FSP P1-C1-T1 al cajon 4.
Vuelva a instalar la cubierta del FSP en el cajon 3.
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Vuelva a colocar la cubierta del FSP en el cajon 4.
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Figura 22. Cableado flexible de cuatro cajones de los modelos 9117-MMB, 9117-MMC, 9117-MMD, 9179-MHB,
9179-MHC y 9179-MHD - posterior
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Avisos

Esta informacion se ha escrito para productos y servicios ofrecidos en Estados Unidos de América.

Es posible que el fabricante no ofrezca en otros paises los productos, servicios o dispositivos que se
describen en este documento. El representante de la empresa fabricante le puede informar acerca de los
productos y servicios que actualmente estdn disponibles en su localidad. Las referencias hechas a los
productos, programas o servicios del fabricante no pretenden afirmar ni dar a entender que tinicamente
puedan utilizarse dichos productos, programas o servicios. Puede utilizarse en su lugar cualquier otro
producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no vulnere ninguno de los derechos de
propiedad intelectual del fabricante. No obstante, es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el
funcionamiento de cualquier producto, programa o servicio.

El fabricante puede tener patentes o solicitudes de patente pendientes de aprobacién que cubran alguno
de los temas tratados en este documento. La posesion de este documento no le confiere ninguna licencia
sobre dichas patentes. Puede enviar consultas sobre licencias, por escrito, al fabricante.

El parrafo siguiente no es aplicable en el Reino Unido ni en ningtn otro pais en el que tales
disposiciones sean incompatibles con la legislacién local: ESTA PUBLICACION SE PROPORCIONA
“TAL CUAL”, SIN GARANTIA DE NINGUNA CLASE, YA SEA EXPLICITA O IMPLICITA, INCLUIDAS,
PERO SIN LIMITARSE A ELLAS, LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE NO VULNERACION, DE
COMERCIALIZACION O DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Algunas legislaciones no
contemplan la declaraciéon de limitaciéon de responsabilidad, ni implicitas ni explicitas, en determinadas
transacciones, por lo que cabe la posibilidad de que esta declaracién no sea aplicable en su caso.

Esta informacién puede contener imprecisiones técnicas o errores tipograficos. La informacién incluida en
este documento estd sujeta a cambios periddicos, que se incorporardn en nuevas ediciones de la
publicacion. El fabricante puede efectuar mejoras y/o cambios en los productos y/o programas descritos
en esta publicacién en cualquier momento y sin previo aviso.

Cualquier referencia hecha en esta informacion a sitios web cuyo propietario no sea el fabricante se
proporciona tnicamente para su comodidad y no debe considerarse en modo alguno como promocién de
dichos sitios web. Los materiales de estos sitios web no forman parte de los materiales destinados a este
producto, y el usuario serad responsable del uso que se haga de estos sitios web.

El fabricante puede utilizar o distribuir la informacién que usted le facilite del modo que considere
conveniente, sin incurrir por ello en ninguna obligacién para con usted.

Los datos de rendimiento incluidos aqui se determinaron en un entorno controlado. Por lo tanto, los
resultados que se obtengan en otros entornos operativos pueden variar significativamente. Tal vez se
hayan realizado mediciones en sistemas que estén en fase de desarrollo y no existe ninguna garantia de
que esas mediciones vayan a ser iguales en los sistemas disponibles en el mercado. Ademas, es posible
que algunas mediciones se hayan estimado mediante extrapolacion. Los resultados reales pueden variar.
Los usuarios de este documento deben verificar los datos aplicables a su entorno especifico.

La informacién concerniente a productos que no sean de este fabricante se ha obtenido de los
suministradores de dichos productos, de sus anuncios publicados o de otras fuentes de informacién
publica disponibles. Esta empresa fabricante no ha comprobado dichos productos y no puede afirmar la
exactitud en cuanto a rendimiento, compatibilidad u otras caracteristicas relativas a productos que no
sean de dicha empresa. Las consultas acerca de las prestaciones de los productos que no sean de este
fabricante deben dirigirse a las personas que los suministran.
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Todas las declaraciones relativas a la direccién o la intencién futura del fabricante estan sujetas a cambios
o anulacién sin previo aviso y tan solo representan metas y objetivos.

Los precios que se muestran del fabricante son precios actuales de venta al por menor sugeridos por el
fabricante y estan sujetos a modificaciones sin previo aviso. Los precios de los distribuidores pueden
variar.

Esta documentacién se suministra sélo a efectos de planificacién. La informaciéon que aqui se incluye estd
sujeta a cambios antes de que los productos descritos estén disponibles.

Esta informacién contiene ejemplos de datos e informes utilizados en operaciones comerciales diarias.
Para ilustrarlas de la forma mas completa posible, los ejemplos incluyen nombres de personas, empresas,
marcas y productos. Todos estos nombres son ficticios y cualquier parecido con los nombres y direcciones
utilizados por una empresa real es pura coincidencia.

Si estd viendo esta informacién en copia software, es posible que las fotografias y las ilustraciones en
color no aparezcan.

Las ilustraciones y las especificaciones contenidas aqui no pueden reproducirse en su totalidad ni en
parte sin el permiso por escrito del fabricante.

El fabricante ha preparado esta informacién para que se utilice con las maquinas especificas indicadas. El
fabricante no hace ninguna declaracién de que sea pertinente para cualquier otra finalidad.

Los sistemas informaticos del fabricante contienen mecanismos disefiados para reducir la posibilidad de
que haya una alteracion o pérdida de datos sin detectar. Sin embargo, este riesgo no se puede descartar.
Los usuarios que experimentan cortes energéticos no planificados, anomalias del sistema, fluctuaciones o
interrupciones de alimentacién o averias de componentes, deben verificar la exactitud de las operaciones
realizadas y de los datos guardados o transmitidos por el sistema en el momento mas aproximado
posible de producirse el corte o la anomalia. Ademas, los usuarios deben establecer procedimientos para
garantizar que existe una verificacién de datos independiente antes de fiarse de esos datos en las
operaciones criticas o confidenciales. Los usuarios deben visitar periédicamente los sitios web de soporte
del fabricante para comprobar si hay informacién actualizada y arreglos que deban aplicarse al sistema y
al software relacionado.

Declaracion de homologacion

Es posible que este producto no esté certificado para la conexién a través de algin medio, sea cual sea, a
las interfaces de las redes ptblicas de telecomunicaciones. Es posible que la ley requiera mas certificacion
antes de realizar una conexién de ese estilo. Si tiene alguna consulta, péngase en contacto con un
representante o distribuidor de IBM.

Marcas registradas

IBM, el logotipo de IBM, e ibm.com son marcas registradas de International Business Machines Corp.,
registradas en muchas jurisdicciones en todo el mundo. Otros nombres de productos y servicios pueden
ser marcas registradas de IBM o de otras empresas. Existe una lista actualizada de las marcas registradas
de IBM en la web, en la seccién [Copyright and trademark information|de la direccién
www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

INFINIBAND, InfiniBand Trade Association y las marcas de disefio de INFINIBAND son marcas
registradas y/o marcas de servicio de INFINIBAND Trade Association.

Linux, es una marca registradas de Linus Torvalds en los Estados Unidos y/o en otros paises.
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Avisos de emisiones electronicas

Cuando donecte un monitor al equipo debe utilizar el cable de monitor correspondiente y los dispositivos
para la eliminacion de interferencias suministrado por su fabricante.

Avisos para la Clase A

Las siguientes declaraciones de Clase A se aplican a los servidores de IBM que contienen el procesador
POWER? y sus caracteristicas a menos que se designe como de Clase B de compatibilidad
electromagnética (EMC) en la informacién de caracteristicas.

Declaraciéon de la comision FCC (Federal Communications Commission)

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los limites establecidos para un dispositivo digital de
Clase A, en conformidad con la Seccién 15 de las normas de la FCC. Estos limites estan disefiados para
ofrecer una proteccién adecuada contra interferencias nocivas cuando el equipo se utiliza en un entorno
comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energia de frecuencia de radio y, si no se instala y
utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para las
comunicaciones de radio. El funcionamiento de este equipo en una zona residencial podria provocar
interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberd corregir las interferencias por su cuenta.

Hay que utilizar cables y conectores debidamente protegidos y con toma de tierra para cumplir con los
limites de emision de la FCC. IBM no se hace responsable de las interferencias de radio o televisién
causadas por el uso de cables y conectores que no sean los recomendados, ni de las derivadas de cambios
o modificaciones no autorizados que se realicen en este equipo. Los cambios o modificaciones no
autorizados pueden anular la autorizaciéon del usuario sobre el uso del equipo.

Este dispositivo estd en conformidad con la Secciéon 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento esta
sujeto a dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este
dispositivo debe aceptar las interferencias que se reciban, incluidas aquellas que pueden causar un
funcionamiento no deseado.

Declaracion de conformidad industrial del Canada

Este apartado digital de Clase A esta en conformidad con la norma canadiense ICES-003.
Avis de conformité a la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe A est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Declaraciéon de conformidad de la Comunidad Europea

Este producto cumple los requisitos de proteccion de la Directiva del Consejo de la UE 2004/108/EC
relativos a la equiparacion de la legislacién de los Estados Miembros sobre compatibilidad
electromagnética. IBM declina toda responsabilidad derivada del incumplimiento de los requisitos de
proteccién resultante de una modificacién no recomendada del producto, incluida la instalacién de
tarjetas de opciéon que no sean de IBM.

Este producto se ha comprobado y cumple con los limites de equipos de tecnologia de la informacién de
Clase A de acuerdo con la normativa del Estandar europeo EN 55022. Los limites de los equipos de Clase
A se derivan de entornos comerciales e industriales para proporcionar una proteccién razonable contra
interferencias mediante equipo de comunicaciones bajo licencia.

Contacto de la Comunidad Europea:

IBM Deutschland GmbH
Technical Regulations, Department M372
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IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Alemania
Tel.: +49 7032 15 2941
Correo electrénico: lugi@de.ibm.com

Aviso: Este es un producto de Clase A. En un entorno residencial, este producto puede causar
interferencias en las comunicaciones por radio, en cuyo caso puede exigirse al usuario que tome las
medidas oportunas.

Declaracion del VCCI - Japon
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Este es un resumen de la declaracién del VCCI en japonés del recuadro anterior:

Este es un producto de Clase A basado en el estdindar del consejo VCCI. Si este equipo se utiliza en un
entorno residencial, puede causar interferencias en las comunicaciones por radio, en cuyo caso puede
exigirse al usuario que tome las medidas oportunas.

Directrices de Japanese Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA) Confirmed Harmonics (productos de 20 A o menos por fase)

CHEE b R e N= T

Directrices de Japanese Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA) Confirmed Harmonics con modificaciones (productos de mas
de 20 A por fase)
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Declaracion sobre interferencias electromagnéticas (EMI) - Republica Popular de
China
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Declaracion: este es un producto de Clase A. En un entorno residencial, este producto puede causar
interferencias en las comunicaciones por radio, en cuyo caso puede exigirse al usuario que tome las
medidas oportunas.
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Declaracion sobre interferencias electromagnéticas (EMI) - Taiwan
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Este es un resumen de la declaracién anterior sobre EMI en Taiwén.
Aviso: este es un producto de Clase A. En un entorno residencial, este producto puede causar
interferencias en las comunicaciones por radio, en cuyo caso puede exigirse al usuario que tome las

medidas oportunas.

Informacién de contacto para IBM Taiwan:
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FE:5 0 0800-016-888

Declaracion sobre interferencias electromagnéticas (EMI) - Corea

Ol JPJI= eRE8AE)2= dALIFE I )=
A EIAF = AL EXE 0l 8= F=2IotAl |
gietkd, JtE 28 ASHAM AtEots dE =
HoZ ELICH

Declaracion de conformidad de Alemania

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis fiir Gerdte der Klasse A EU-Richtlinie zur
Elektromagnetischen Vertraglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG zur Angleichung der
Rechtsvorschriften iiber die elektromagnetische Vertrdglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und halt die
Grenzwerte der EN 55022 Klasse A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Gerdte wie in den Handbiichern beschrieben zu installieren und zu
betreiben. Des Weiteren diirfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM
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tibernimmt keine Verantwortung fiir die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne
Zustimmung von IBM verdndert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne
Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

EN 55022 Klasse A Gerédte miissen mit folgendem Warnhinweis versehen werden:

"Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich
Funk-Stoérungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene
Mafinahmen zu ergreifen und dafiir aufzukommen."

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Geriten

Dieses Produkt entspricht dem “Gesetz iiber die elektromagnetische Vertrdglichkeit von Gerédten
(EMVG)”“. Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von
Geridten (EMVG) (bzw. der EMC EG Richtlinie 2004/108/EG) fiir Gerite der Klasse A

Dieses Gerit ist berechtigt, in Ubereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitétszeichen
- CE - zu fihren.

Verantwortlich fiir die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.

New Orchard Road

Armonk, New York 10504

Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:
IBM Deutschland GmbH

Technical Regulations, Abteilung M372

IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Alemania

Tel.: +49 7032 15 2941

Correo electrénico: lugi@de.ibm.com

Generelle Informationen:
Das Gerit erfiillt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse A.

Declaracion sobre interferencias electromagnéticas (EMI) - Rusia
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Avisos de Clase B

Las siguientes declaraciones de Clase B se aplican a las caracteristicas designadas como Clase B de
compatibilidad electromagnética (EMC) en la informacién de instalacion de caracteristicas.
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Declaraciéon de la comision FCC (Federal Communications Commission)

Este equipo ha sido probado y ha sido declarado conforme con los limites para dispositivos digitales de
Clase B, en conformidad con la Seccién 15 de las Normas de la FCC. Estos limites se han disefiado para
proporcionar una protecciéon razonable ante interferencias perjudiciales en una instalaciéon residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energia de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de
acuerdo con las instrucciones, puede producir interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.
Sin embargo, no hay ninguna garantia de que no se produzcan interferencias en una instalacion
determinada.

Si este equipo causa alguna interferencia perjudicial a un aparato receptor de radio o television, lo cual se
puede determinar apagando y encendiendo el equipo, rogamos al usuario que intente corregir la
interferencia de una de estas formas:

¢ Reorientar o volver a ubicar la antena receptora.
* Aumentar la separacién entre el equipo y el receptor.
* Conecte el equipo a una toma de alimentacién de un circuito distinto al que esté conectado el receptor.

* Consulte con un representante de servicio o un concesionario autorizado de IBM para solicitar ayuda.

Hay que utilizar cables y conectores debidamente protegidos y con toma de tierra para cumplir con los
limites de emision de la FCC. Los distribuidores autorizados de IBM disponen de cables y conectores
adecuados. IBM no se hace responsable de las interferencias de radio o televisién provocadas por cambios
o modificaciones no autorizadas en este equipo. Los cambios o las modificaciones no autorizados pueden
anular la autorizacién del usuario para utilizar este equipo.

Este dispositivo cumple con las disposiciones de la Seccién 15 de la normativa de la FCC. El
funcionamiento esta sujeto a dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias
perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar las interferencias que se reciban, incluidas aquellas que
pueden causar un funcionamiento no deseado.

Declaracion de conformidad industrial de Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité a la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Declaracién de conformidad de la Comunidad Europea

This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/EC on
the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. IBM declina
toda responsabilidad por el incumplimiento de los requisitos de proteccion resultante de una
modificacion no recomendada del producto, incluida la instalaciéon de tarjetas de opciones que no son de
IBM.

Este producto se ha comprobado y se ha declarado conforme con los limites para el equipo de tecnologia
de la informacién de Clase B de acuerdo con el estandar europeo EN 55022. Los limites para el equipo de
Clase B se han obtenido para entornos residenciales tipicos a fin de proporcionar una proteccién
razonable frente las interferencias con equipos de comunicaciones con licencia.

Contacto en la Comunidad Europea:

IBM Deutschland GmbH
Technical Regulations, Department M372
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IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
Tel: +49 7032 15 2941
Correo electrénico: lugi@de.ibm.com

Declaracién del VCCI-Japoén
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Directrices de Japanese Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA) Confirmed Harmonics (productos de 20 A o menos por fase)
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Directrices de Japanese Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA) Confirmed Harmonics con modificaciones (productos de mas
de 20 A por fase)
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Informacion de contacto de IBM Taiwan
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FE:T 0 0800-016-888

Declaracion sobre Interferencias electromagnéticas (EMI) - Corea
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Declaracion de conformidad de Alemania

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis fiir Gerite der Klasse B EU-Richtlinie zur
Elektromagnetischen Vertraglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG zur Angleichung der
Rechtsvorschriften iiber die elektromagnetische Vertrdglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hilt die
Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Gerdte wie in den Handbtichern beschrieben zu installieren und zu
betreiben. Des Weiteren diirfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM
iibernimmt keine Verantwortung fiir die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne
Zustimmung von IBM verdndert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne
Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes iiber die elektromagnetische Vertriglichkeit von Geriten

Dieses Produkt entspricht dem “Gesetz iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Gerdten
(EMVG)”. Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von
Geriten (EMVG) (bzw. der EMC EG Richtlinie 2004/108/EG) fiir Geridte der Klasse B

Dieses Gerit ist berechtigt, in Ubereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformititszeichen
- CE - zu fiihren.

Verantwortlich fiir die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.

New Orchard Road

Armonk, New York 10504

Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:
IBM Deutschland GmbH

Technical Regulations, Abteilung M372

IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany

Tel: +49 7032 15 2941

Correo electrénico:  lugi@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerit erfiillt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Términos y condiciones

El permiso para utilizar estas publicaciones se otorga de acuerdo a los siguientes términos y condiciones.
Aplicabilidad: estos términos y condiciones son adicionales a los términos de uso del sitio web de IBM.

Uso personal: puede reproducir estas publicaciones para uso personal (no comercial) siempre y cuando
incluya una copia de todos los avisos de derechos de autor. No puede distribuir ni visualizar estas
publicaciones ni ninguna de sus partes, como tampoco elaborar trabajos que se deriven de ellas, sin el
consentimiento explicito de IBM.

Uso comercial: puede reproducir, distribuir y visualizar estas publicaciones tinicamente dentro de su
empresa, siempre y cuando incluya una copia de todos los avisos de derechos de autor. No puede
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elaborar trabajos que se deriven de estas publicaciones, ni tampoco reproducir, distribuir ni visualizar
estas publicaciones ni ninguna de sus partes fuera de su empresa, sin el consentimiento explicito de IBM.

Derechos: excepto cuando se concede explicitamente la autorizacion en este permiso, no se otorga ningun
otro permiso, licencia ni derecho, ya sea explicito o implicito, sobre las publicaciones o la informacién,
datos, software o cualquier otra propiedad intelectual contenida en ellas.

IBM se reserva el derecho de retirar los permisos aqui concedidos siempre que, segin el parecer del
fabricante, se utilicen las publicaciones en detrimento de sus intereses o cuando, también segtn el parecer
de IBM, no se sigan debidamente las instrucciones anteriores.

No puede descargar, exportar ni reexportar esta informacion si no lo hace en plena conformidad con la
legislacién y normativa vigente, incluidas todas las leyes y normas de exportaciéon de Estados Unidos.

IBM NO PROPORCIONA NINGUNA GARANTIA SOBRE EL CONTENIDO DE ESTAS
PUBLICACIONES. LAS PUBLICACIONES SE PROPORCIONAN "TAL CUAL", SIN GARANTIA DE
NINGUNA CLASE, YA SEA EXPLICITA O IMPLICITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A ELLAS,
LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZACION, NO VULNERACION E IDONEIDAD PARA
UN FIN DETERMINADO.
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